Version 1.0
Published September 2020
Copyright©2020 ASRock INC. All rights reserved

Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or
translated in any language, in any form or by any means, except duplication of
documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of
ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not
be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used
only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to

infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for
informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
defect or error in the documentation or product.

FCS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
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CALIFORNIA, USA ONLY
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AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian
Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and
compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our
goods. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail
to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If
you require assistance please call ASRock Tel : +886-2-28965588 ext.123 (Standard
International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
2 CPU Fan Connector (CPU_FANI1)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)

w

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LEDI)

ATX Power Connector (ATXPWRI1)

USB 3.2 Genl Header (USB3_5_6)

AMD LED Fan USB Header (USB_7)

SATA3 Connector (SATA3_3)(Upper)

10 SATA3 Connector (SATA3_4)(Lower)

11 SATA3 Connector (SATA3_2)(Lower)

12 SATA3 Connector (SATA3_1)(Upper)

13 System Panel Header (PANELI)

14 Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

15 Chassis Intrusion Header (CI1)

16  Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)

17 USB 2.0 Header (USB_3_4)

18 USB 2.0 Header (USB_5_6)

19  Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)

20 RGBLED Header (RGB_HEADER1)

21  Addressable LED Header (ADDR_LEDI1)

22 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOLI)

23 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1)
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No. Description No. Description

1 LAN RJ-45 Port* 6  USB 3.2 Genl Ports (USB3_1_2)
Line In (Light Blue)** 7  HDMI Port
Front Speaker (Lime)** 8  USB 2.0 Ports (USB_1_2)
Microphone (Pink)** 9  Antenna Ports

USB 3.2 Genl Ports (USB3_3_4)

1O N ]

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

‘ SPEED LED

|

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Ooff No Link Ooff 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection

** Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out




Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B450M/ac R2.0 motherboard, a reliable

motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.

It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this manual will be subject to change without notice. In case any modifica-
tions of this manual occur, the updated version will be available on ASRock’s website
without further notice. If you require technical support related to this motherboard,
please visit our website for specific information about the model you are using. You
may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s website as well.
ASRock website http://www.asrock.com.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

1.1 Package Contents

ASRock B450M/ac R2.0 Motherboard (Micro ATX Form Factor)
ASRock B450M/ac R2.0 Quick Installation Guide

ASRock B450M/ac R2.0 Support CD

1 x I/O Panel Shield

2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

2 x ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antennas (Optional)

1 x Screw for M.2 Socket (Optional)
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1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

+ Micro ATX Form Factor
+ 20z Copper PCB
+ Solid Capacitor design

+ AMD AM4 Socket
- Digi Power design
+ 10 Power Phase design

+ AMD Promontory B450

+ Dual Channel DDR4 Memory Technology

+ 4x DDR4 DIMM Slots

« AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered
memory*

+ AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-
buffered memory*

« AMD Ryzen series CPUs (Picasso) support DDR4
2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered memory*

+ AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-
buffered memory*

+ AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory*

* For Ryzen Series CPUs (Picasso and Raven Ridge), ECC is only
supported with PRO CPUs.

* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for
more information. (http://www.asrock.com/)

+ Max. capacity of system memory: 64GB

- Supports Extreme Memory Profile (XMP) memory modules

+ 15u Gold Contact in DIMM Slots

AMD Ryzen series CPUs (Matisse, Summit Ridge and
Pinnacle Ridge)

« 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1: x16 mode)*

« 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE2: x4 mode)



AMD Ryzen series CPUs (Picasso, Raven Ridge)

1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIEI: x8 mode)*

1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE2: x4 mode)
AMD Athlon series CPUs

1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIEI: x4 mode)*
1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE2: x4 mode)

* Supports NVMe SSD as boot disks

Graphics .

Supports AMD Quad CrossFireX"™ and CrossFireX"™
1 x Vertical M.2 Socket (Key E) with the bundled WiFi-
802.11ac module (on the rear I/O)

Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen
Series APU*

* Actual support may vary by CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports
up to 16GB.

* The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory

installed.

Audio .

LAN .

Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz

Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant
HDMI monitor is required)

Supports HDCP 1.4 with HDMI 1.4 Port

Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 Port

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek
ALC892/897 Audio Codec)

Supports Surge Protection

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111H

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE
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Wireless
LAN

Rear Panel
1/0

Storage

Connector

+ Intel® 802.11ac WiFi Module

+ Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac

+ Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)

+ Supports high speed wireless connections up to 433Mbps
+ Supports Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed class II

+ 2x Antenna Ports

» 1 x HDMI Port

+ 2xUSB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

+ 4xUSB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)

+ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

+ HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

+ 4xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug
+ 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32
Gb/s) (with Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge
and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with Athlon series
APU)*
* Supports NVMe SSD as boot disks
* Supports ASRock U.2 Kit

+ 1x Chassis Intrusion Header

+ 1xPower LED and Speaker Header

+ 1xRGB LED Header
* Supports in total up to 12V/3A, 36W LED Strip

+ 1x Addressable LED Header
* Supports in total up to 5V/3A, 15W LED Strip

+ 1x AMD Fan LED Header
*The AMD Fan LED Header supports LED strips of maximum
load of 3A (36W) and length up to 2.5M.

+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.



BIOS
Feature

Hardware
Monitor

0s

Certifica-
tions

+ 1x Chassis Fan Connector (3-pin)
* The Chassis Fan Connector supports the chassis fan of
maximum 1A (12W) fan power.
+ 1x Chassis/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CHA_FANI can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
+ 1x24 pin ATX Power Connector
+ 1x8 pin 12V Power Connector
+ 1x Front Panel Audio Connector
+ 1x AMD LED Fan USB Header
+ 2xUSB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD
Protection)
+ 1xUSB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

+ AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
+ Supports “Plug and Play”

+ ACPI 5.1 compliance wake up events

+ Supports jumperfree

+ SMBIOS 2.3 support

+ DRAM Voltage multi-adjustment

+ Temperature Sensing: CPU, Chassis, Chassis/Water Pump
Fans

+ Fan Tachometer: CPU, Chassis, Chassis/Water Pump Fans

+ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, Chassis, Chassis/Water Pump Fans

+ Fan Multi-Speed Control: CPU, Chassis, Chassis/ Water
Pump Fans

+ CASE OPEN detection

+ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

« Microsoft® Windows® 10 64-bit

« FCC,CE
+ ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
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* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

A

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjust-
ing the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-
party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause
damage to the components and devices of your system. It should be done at your own
risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

ﬁ Unplug all power cables before installing the CPU.
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a larger
heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray thermal grease
between the CPU and the heatsink to improve heat dissipation. Make sure that the
CPU and the heatsink are securely fastened and in good contact with each other.

ﬁ Please turn off the power or remove the power cord before changing a CPU or heatsink.

Installing the CPU Box Cooler SR1

13
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Installing the AM4 Box Cooler SR2

15
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RGB LED Cable

*The diagram shown here are for reference only. Please refer to page 32 for the orientation of

AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LEDI).
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Installing the AM4 Box Cooler SR3
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Please note that only one cable should be used at a time in this step.
If you select AMD_FAN_LED], please install ASRock utility "ASRock Polychrome SYNC".
If you select USB connector, please install AMD utility "SR3 Settings Software".

*The diagram shown here are for reference only. Please refer to page 32 for the orientation of AMD Fan
LED Header (AMD_FAN_LEDI) and page 29 for the orientation of AMD LED Fan USB Header (USB_7).

21
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

AMD non-XMP Memory Frequency Support

Ryzen Series CPUs (Matisse):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)

- SR - - 3200

- DR - - 3200

- SR - SR 3200

- DR - DR 3200
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR  SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 2667

Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)

. SR - - 2933

- DR - - 2933

- SR - SR 2933

- DR - DR 2933
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR  2133-2400
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Ryzen Series CPUs (Picasso):

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 (Mhz)

- SR - - 2933

- DR - - 2667

- SR - SR 2667

- DR - DR 2400
SR SR SR SR 2133
SR/DR DR SR/DR DR 1866

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 1866

Ryzen Series CPUs (Summit Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency

(Mhz)

- SR - - 2667

_ DR - - 2667

- SR - SR 2667

- DR - DR 2667
SR SR SR SR 2667
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR SR/DR SR/DR  2133-2400

23



Ryzen Series CPUs (Raven Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)

- SR - - 2933

- DR - - 2667

- SR - SR 2667

- DR - DR 2667
SR SR SR SR 2667
SR/DR DR  SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR SR/DR SR/DR  2133-2400

SR: Single rank DIMM, 1Rx4 or 1Rx8 on DIMM module label
DR: Dual rank DIMM, 2Rx4 or 2Rx8 on DIMM module label

24
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The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect

orientation.




2.4 Expansion Slots (PCI Express Slots)

There are 2 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is
switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the

expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PClIe slots:
PCIE1 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 2.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.

PCle Slot Configurations

Ryzen Series CPUs (Matisse Ridge) x16 x4
Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge) x16 x4
Ryzen Series CPUs (Summit Ridge) x16 x4
Ryzen Series CPUs (Picasso Ridge) x8 x4
Ryzen Series CPUs (Raven Ridge) x8 x4
Athlon Series CPUs x4 x4

26
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

W W

Short Open

Clear CMOS Jumper

(CLRMOS1)

2opi
(see p.1, No. 19) pin jumper

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

27



2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header Connect the power
(9-pin PANEL1)

(see p.1, No. 13)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED-

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to

turn off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to
restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.
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Power LED and Speaker SPEAKER Please connect the
Header DU,\?&J\’(\AMY chassis power LED and
(7-pin SPK_PLEDI) +5V | the chassis speaker to this
(see p.1, No. 14) olo header.

g [elle](e)

PLEé+|
PLED+
PLED-
Serial ATA3 Connectors <‘°| =] <, These four SATA3
(SATA3_1: g g connectors support SATA
see p.1, No. 12)(Upper) & & data cables for internal
(SATA3_2: ;| w :| storage devices with up to
see p.1, No. 11)(Lower) E |- E 6.0 Gb/s data transfer rate.
(SATA3_3: o ==on
see p.1, No. 9)(Upper)
(SATA3_4:
see p.1, No. 10)(Lower)
AMD LED Fan USB This header is used for
Header GPNF connecting the USB
(4-pin USB_7) P- connector on the AMD
USB_PWR

(see p.1, No. 8)

SR3 Heatsink.

USB 2.0 Headers
(9-pin USB_3_4)
(see p.1, No. 17)
(9-pin USB_5_6)
(see p.1, No. 18)

There are two headers
on this motherboard.
Each USB 2.0 header can

support two ports.

29
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USB 3.2 Genl Header

Vbus.

There is one header on

Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-pin USB3_5_6) IniA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ this motherboard. Each
IntA_PA_SSRX+ GND
(see p.1, No. 7) GND IntA_PB_SSTX- USB 3.2 Genl header can
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
PA support two ports.
GND IntA_PB_D- Pp P
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Front Panel Audio Header O esEnCE# This header is for
MIC_RET

(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.1, No. 22)

connecting audio devices

to the front audio panel.

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must

Q support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and
chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to con-
nect them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis Fan Connector
(3-pin CHA_FAN2)
(see p.1, No. 16)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

Please connect fan cable
to the fan connector and
match the black wire to

the ground pin.
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Chassis/Water Pump Fan
Connectors

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(see p.1, No. 23)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

[T

This motherboard
provides one 4-Pin water
cooling chassis fan
connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FANTI)
(see p.1, No. 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

This motherboard
provides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.

If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 6)

This motherboard pro-

vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin

13.
ATX 12V Power 8 5 This motherboard
Connector Uy provides a 8-pin ATX 12V
(8-pin ATX12V1) . DOOD1 power connector. To use a
(see p.1,No. 1) 4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.
Chassis Intrusion Header 1 This motherboard
(2-pin CI1) GIND supports CASE OPEN
Signa

(see p.1, No. 15)

detection feature that
detects if the chassis cove
has been removed. This
feature requires a chassis
with chassis intrusion

detection design.
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AMD FAN LED Header
(4-pin AMD_FAN_
LED1)

(see p.1, No. 5)

12vG R B

AMD FAN LED Header is used
to connect RGB LED

extension cable that comes with
AMD heatsink. The cable
connection allows users to choose
from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the FAN
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may

be damaged.

RGB LED Header
(4-pin RGB_HEADER1)
(see p.1, No. 20)

12VvG R B

This RGB header is used to
connect RGB LED extension
cable which allows

users to choose from various LED
lighting effects.

Caution: Never install the RGB
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

*Please refer to page 35 for
further instructions on this
header.

Addressable LED Header
(3-pin ADDR_LED1)
(see p.1, No. 21)

1
GND
DO_ADDR

vouT

This header is used to connect
Addressable LED extension cable
which allows users to choose
from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise,
the cable may be damaged.
*Please refer to page 36 for
further instructions on this
header.
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2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3
x4 (32 Gb/s) (with Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge)

or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with Athlon series APU).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

/é g § Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
g

and the screw.

/ d | Step2

Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

Nut Location A B C
PCB Length 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type 2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location C by default. Skip Step 3
and 4 and go straight to Step 5 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.
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Step 6

Tighten the screw with a screwdriver

?

to secure the module into place.

Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.

M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

Intel PCle
Intel PCle
Intel PCle

Kingston PCle
SanDisk PCle
Samsung PCle

INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
INTEL 600P-SSDPEKKW256G7-256GB (nvme)
Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen?2 x4)
SanDisk-SD6PP4M-128G(Gen2 x2)

Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for
details: http://www.asrock.com
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2.8 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique indi-
viduals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by

connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including

Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip
Connect your RGB LED strip to the RGB LED Header (RGB_HEADERI) on the motherboard.

U]

-1 1l 0
i
]
nsrect [ O RGB_HEADERI1

BasOM/ac

H =

=
O

[

S > [gion
[EELT e () ) FEHE] =3 o FEE] EEEEE] 12VG R B

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be
A damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and
unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to
motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.
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Connecting the Addressable RGB LED Stri

Connect your Addressable RGB LED strip to the Addressable LED Header (ADDR_LED1) on
the motherboard.

ADDR_LED1
—
] =
GND
DO_ADDR
] O % VOouT
]
1] 7
11 § o D
] L
o ] O P
) g
) e = ) (1 o D L

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be

é damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and
unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to

motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.
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ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome SYNC Utility.
Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your

PC style your way!

Drag the tab to customize your
preference.

Toggle on/off the

RGB LED switch Select a RGB LED light effect
from the drop-down menu.

Sync RGB LED effects

for all LED regions of # Apply All

the motherboard
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das B450M/ac R2.0 von ASRock entschieden haben - ein

zuverlédssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitatskontrolle von

ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitdt und Bestandigkeit erfillt.

konnen, kann der Inhalt dieser Anleitung ohne Ankiindigung gedndert werden. Falls diese
Anleitung irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne weitere
Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in Bezug
auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen Informationen
tiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstiitzter VGA-

Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite: ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden

1.1 Lieferumfang

ASRock B450M/ac R2.0-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
ASRock B450M/ac R2.0-Schnellinstallationsanleitung

ASRock B450M/ac R2.0-Support-CD

1 x E/A-Blendenabschirmung

2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

2 x ASRock-WiFi-2,4/5-GHz-Antennen (optional)

2 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

+ Micro-ATX-Formfaktor
« Platine mit zwei Unzen Kupfergehalt

« Feststoffkondensator-Design

« AMD-AM4-Sockel
- Digi Power design
+ 10-Leistungsphasendesign

« AMD Promontory B450

+ Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

+ 4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

+ Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Matisse) unterstiitzen DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter
Speicher*

« Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Pinnacle Ridge) unterstiitzen
DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC und non-
ECC, ungepufferter Speicher*

« Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Picasso) unterstiitzen DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter Speich-
er*

« Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Summit Ridge) unterstiitzen
DDR4 3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC und non-
ECC, ungepufferter Speicher*

+ Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Raven Ridge) unterstiitzen
DDR4 3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, ungepufferter
Speicher*

* Fiir Prozessoren der Ryzen-Serie (Picasso und Raven Ridge), ECC
wird nur mit PRO-Prozessoren unterstiitzt.

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitétsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

* Bitte beachten Sie Seite 22 fiir die maximal unterstiitzte Frequenz
von DDR4-UDIMM.

+ Systemspeicher, max. Kapazitat: 64GB

+ Unterstiitzt Extreme-Memory-Profile- (XMP) Speichermodule

+ 15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze
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Erweiter- CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Matisse, Summit Ridge und Pinnacle
ungssteck- Ridge)
platz + 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE1:x16-Modus)*
+ 1x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x4-Modus)
CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Picasso, Raven Ridge)
+ 1x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE1:x8-Modus)*
+ 1x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x4-Modus)
Prozessoren der AMD-Athlon-Serie
+ 1x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE1:x4-Modus)*
+ 1x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x4-Modus)
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
« Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX"™ und CrossFireX™
1 xvertikaler M.2-Sockel (Key E) mit dem mitgelieferten
802.11ac-WLAN-Modul (an den riickseitigen I/O)

Grafikkarte - Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon™-Vega-Serie in APU
der Ryzen-Serie*
* Tatsachliche Unterstiitzung kann je nach Prozessor variieren
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
» Freigabespeicher von standardmifig 2 GB. Max. Freigabespeicher
unterstiitzt bis zu 16 GB.
* Der max. Freigabespeicher von 16GB erfordert die Installation von
32GB Systemspeicher.
+ Unterstiitzt HDMI 1.4 mit maximaler Auflosung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 24 Hz / (3840 x 2160) bei 30 Hz
+ Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitat, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI 1.4-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)
+ Unterstiitzt HDCP 1.4 mit HDMI 1.4-Port
» Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 1.4-
Port

Audio « 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC892/897-
Audiocodec)

- Unterstiitzt Uberspannungsschutz

LAN + PCIE-x1-Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s
« Realtek RTL8111H
« Unterstiitzt Wake-On-LAN
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Wireless
LAN

Riickblende,
E/A

Speicher

Anschluss
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+ Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
+ Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az
+ Unterstiitzt PXE

+ Intel®-802.11ac-WLAN-Modul

+ Unterstiitzt IEEE 802.11a/b/g/n/ac

« Unterstiitzt Dualband (2,4/5 GHz)

+ Unterstiitzt drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindungen bis
433 Mb/s

+ Unterstiitzt Bluetooth 4.2 / 3.0 + High-Speed, Klasse IT

+ 2 x Antennenanschluss

- 1xHDMI-Port

+ 2x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

+ 4x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

+ 1xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

+ HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

« 4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1 und RAID 10), NCQ, AHCI und Hot-Plugging
+ 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-
2242/2260/2280-M.2-PCI-Express-Modul bis Gen3 x4 (32 Gb/s)
(mit Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge und Pinnacle
Ridge) oder Gen3 x2 (16 Gb/s) (mit APU der Athlon Serie)*
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
* Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

+ 1 x Gehiuseeingriff-Stiftleiste
+ 1x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
+ 1x RGB-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
+ 1x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen
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BIOS-
Funktion

Hard-
wareiiberwa-
chung

- 1 x AMD-Lifter-LED-Stiftleiste
* Die LED-Stiftleiste des AMD-Liifters unterstiitzt LED-Streifen mit
einer maximalen Last von 3 A (36 W) und einer Lange von bis zu
2,5 m.
+ 1x CPU-Lifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
+ 1 x Gehéuseliifteranschluss (3-polig)
* Der Gehduseliifteranschluss unterstiitzt einen Gehauseliifter mit
einer maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
+ 1 x Anschluss Gehéduse/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intelligente
Liftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehéduse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
* CHA_FAN1 kénnen automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger
Lifter verwendet wird.
+ 1x24-poliger ATX-Netzanschluss
+ 1x8-poliger 12-V-Netzanschluss
+ 1 x Audioanschluss an Frontblende
« 1 x AMD-LED-Lifter-USB-Stiftleiste
. 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)
« 1x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Gen1-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

+ AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger grafis-
cher Benutzerschnittstellen

+ Unterstiitzt ,,Plug-and-Play“

+ ACPI 5.1-konforme Aufweckereignisse

+ Unterstiitzt Jumper-frei

+ SMBIOS 2.3-Unterstiitzung

+ DRAM-Spannungsmehrfachanpassung

» Temperaturerkennung: CPU-, Gehduse-, Gehduse-/Wasserpump-
en-Lifter

« Liftertachometer: CPU-, Gehduse-, Gehduse-/Wasserpump-
en-Lifter

« Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehauseliifterg-
eschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, Gehduse-,

Gehduse-/Wasserpumpen-Liifter
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+ Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, Gehduse-, Gehause-/
Wasserpumpen-Liifter
+ Gehiuse-offen-Erkennung

+ Spannungsiiberwachung: +12 V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

Betriebssys- - Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

tem

Zertifi- - FCC,CE
zierungen + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

A

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anp g von BIOS-Einstellungen,
die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von
Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine
Ubertaktung kann sich auf die Stabilitiit hres Systems auswirken und sogar Komponenten und
Geriite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt
werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schéden, die durch eine
Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen”

W W

Short Open

CMOS-l6schen-Jumper

(CLRMOS1) 2-poliger Jumper
(siehe S. 1, Nr. 19)

CLRMOSI ermoglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schlieffen
Sie dann die Kontakte an CLRMOSI 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz.
Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den
CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das
System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter. Bitte beachten
Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn
die CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der
CMOS-Léschung zu entfernen.

die BIOS-Option ,,Status loschen zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen

Q Falls Sie den CMOS loschen, wird moglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen Sie
Gehiuseeingriffstatus an.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Verbinden Sie Ein-/

Systemblende-Stiftleiste
Austaste, Reset-Taste und

(9-polig, PANEL1)

Systemstatusanzeige am Gehduse
(siehe S. 1, Nr. 13) 4 8

entsprechend der nachstehenden
Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

Lo DL ED- Beachten Sie vor Anschlieflen der

Kabel die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten lisst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehuses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehduse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED,
Lautsprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste
sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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. SPEAKER
Betrieb-LED- und DUMMY
Lautsprecher-Stiftleiste ?;VM’TY |
(7-polig, SPK_PLED1) t 6}
(siehe S. 1, Nr. 14) 1 (@)
[
PLED+|
PLED+
PLED-

Bitte verbinden Sie die
Betrieb-LED des Gehéuses und
den Gehiuselautsprecher mit
dieser Stiftleiste.

) R ™ = Diese vier SATA3-Anschliisse
Serial-ATA3-Anschliisse .y o
< < unterstiitzen SATA-Datenkabel
(SATA3_1: & k fir interne Speichergeriite mit
siche S. 1, Nr. 12)(obere) o = =o ir interne Speichergerite mi
| N einer Dateniibertragungsgeschwin
(SATA3 2 2 I_ |_ 2 digkeit bis 6,0 Gb/
siehe S. 1, Nr. 11)(untere) 5:) g el bis o >
(SATA3_3:
siehe S. 1, Nr. 9)(obere)
(SATA3_4:
siehe S. 1, Nr. 10)(untere)
. Diese Stiftleiste dient der
AMD-LED-Liifter-USB-
o GND Verbindung des USB-Anschlusses
Stiftleiste o
. am AMD-SR3-Kiihlkérper.
(4-polig, USB?) PVUSB o

(siehe S. 1, Nr. 8) 1

USB 2.0-Stiftleisten
(9-polig, USB_3_4)
(siehe S. 1, Nr. 17)
(9-polig, USB_5_6)
(siehe S. 1, Nr. 18)

Es gibt zwei Stiftleisten an diesem
Motherboard. Jede
USB 2.0-Stiftleiste kann zwei

Ports unterstiitzen.
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USB 3.2 Gen1-Stiftleiste vous Es gibt eine Stiftleiste an diesem

Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-polig, USB3_5_6) IniA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ Motherboard. Jede USB 3.2
IntA_PA_SSRX+ GND
(siehe S. 1, Nr. 7) GND IntA_PB_SSTX- Genl-Stiftleiste kann zwei Ports
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND unterstutzen.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Audiostiftleiste O esEnCE# Diese Stiftleiste dient dem
MIC_RET . . "
(Frontblende) - Anschlielen von Audiogeriten an

(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 22)

&

der Frontblende.

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu
jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in
unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:

A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.

B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.

C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.

D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie nicht
fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.

E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikrofon)
-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume
(Aufnahmelautstirke)“ an.

N

Gehiuseliifteranschluss Bitte verbinden Sie das Liifterkabel
(3-polig, CHA_FAN2) mit dem Liifteranschluss; der
GND
(siehe S. 1, Nr. 16) FAN_VOLTAGE schwarze Draht gehort zum
FAN_SPEED
Erdungskontakt.
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Gehause-/
Wasserpumpen-
Lifteranschlusse

(4-polig, CHA_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 23)

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

[N

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen Wasserkiithlung-
Gehduseliifteranschluss. Falls
Sie einen 3-poligen Gehéuse-
Wasserkithlerliifter anschlielen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

12 34

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen CPU-Liifteranschluss
(lautloser Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWR1)
(siehe S. 1, Nr. 6)

Dieses Motherboard bietet einen
24-poligen ATX-

Netzanschluss. Bitte schlieflen Sie
es zur Nutzung eines 20-

poligen ATX-Netzteils entlang
Kontakt 1 und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss

Dieses Motherboard bietet einen

1
(8-polig, ATX12V1) ooy 8-poligen ATX-12-V-
(siehe S. 1, Nr. 1) 4 LU 1 Netzanschluss. Bitte schlieflen Sie
es zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt
1 und Kontakt 5 an.
Gehéuseeingriff-Stiftleiste ] Dieses Motherboard
(2-polig, CI1) GND unterstiitzt die Gehduse-
(siehe S. 1, Nr. 15) Signal

offen-Erkennung, die erkennt,
wenn die Gehduseabdeckung
entfernt wurde. Diese

Funktion setzt ein Gehduse mit
Gehiuseeingrifferkennungsdesign

voraus.
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AMD-Lifter-LED-
Stiftleiste

Die AMD-Liifter-LED-Stiftleiste

dient dem Anschluss des mit dem

12V6 R B
(4-polig, AMD_FAN_ AMD-Kiihlkérpers gelieferten
LED1) RGB-LED-Verldngerungskabels.
(siehe S. 1, Nr. 5) Der Kabelanschluss ermdéglicht
Nutzern die Wahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffekten.
Achtung: Installieren Sie das
Liifter-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschadigt werden.
RGB-LED-Stiftleiste 4 Diese RGB-Stiftleiste dient dem
(4-polig, RGB_ 12VG R B Anschlieflen eines RGB-LED-

HEADER1)
(siehe S. 1, Nr. 20)

Erweiterungskabels, das dem Nutzer
die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffekten
ermoglicht.

Achtung: Installieren Sie das RGB-
LED-Kabel niemals falsch herum;
andernfalls konnte das Kabel
beschidigt werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 36.

Adressierbare-LED- ;
Stiftleiste GND
(3-polig, ADDR_LED1) DO_ADDR

vouT
(siehe S. 1, Nr. 21)

Diese Stiftleiste dient der
Verbindung des Adressierbare-LED-
Verldngerungskabels, womit Nutzer
zwischen verschiedenen LED-
Lichteffekten wahlen konnen.
Achtung: Installieren Sie das
Adressierbare-LED-Kabel niemals
falsch herum; andernfalls konnte
das Kabel beschidigt werden.
*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 37.



B450M/ac R2.0

1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock B450M/ac R2.0, une carte mére

fiable fabriquée conformément au contrdle de qualité rigoureux et constant appliqué par

ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une carte

meére de conception robuste aux performances élevées.

document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent document,
la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable.

Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter notre site
Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes
VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock.
Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

Q Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce

1.1 Contenu de I'emballage

Carte mére ASRock B450M/ac R2.0 (facteur de forme Micro ATX)
Guide d'installation rapide ASRock B450M/ac R2.0

CD dassistance ASRock B450M/ac R2.0

1 x panneau de protection E/S

2 x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

2 x antenne Wi-Fi 2,4/5 GHz ASRock (Optionnel)

2 x vis pour sockets M.2 (Optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme « Facteur de forme Micro ATX
« PCB cuivre 2 onces

+ Conception a condensateurs solides

Processeur + Socket AMD AM4
- Digi Power design

» Alimentation a 10 phases
Chipset « AMD Promontory B450

Mémoire + Technologie mémoire double canal DDR4

+ 4 x fentes DIMM DDR4

+ Les Processeurs AMD série Ryzen (Matisse) prennent en
charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
3200/2933/2667/2400/2133*

+ Les processeurs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133*

+ Les Processeurs AMD série Ryzen (Picasso) prennent en
charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
2933/2667/2400/2133*

+ Les processeurs AMD série Ryzen (Summit Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon ECC et non ECC DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133*

+ Les processeurs AMD série Ryzen (Raven Ridge) pren-
nent en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133*

* Sur les processeurs série Ryzen (Picasso et Raven Ridge), ECC est
pris en charge uniquement avec les processeurs PRO.

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site
Web d’ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)

* Veuillez consulter la page 22 pour connaitre la prise en charge de la
fréquence maximale de 'UDIMM DDR4.

« Capacité max. de la mémoire systeme : 64GB

+ Prend en charge les modules mémoire Extreme Memory Profile
(XMP)

« Contacts dorés 15y sur fentes DIMM
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Fente Processeurs AMD série Ryzen (Matisse, Summit Ridge et Pinnacle
d’expansion  Ridge)
+ 1x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1 :mode x16)*
+ 1x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE2 :mode x4)
Processeurs AMD série Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
+ 1x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1 :mode x8)*
+ 1x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE2 :mode x4)
Processeurs AMD Athlon série
+ 1x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1 :mode x4)*
+ 1x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE2 :mode x4)
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
« Prend en charge AMD Quad CrossFireX™ et CrossFireX"™
« 1 x socket M.2 vertical (touche E) avec le module Wi-Fi 802,11ac

fourni (sur I'E/S arriére)

Graphiques - Carte graphique AMD Radeon™ série Vega intégrée dans APU
série Ryzen*
* La prise en charge réelle peut varier selon le processeur
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+  Mémoire partagée par défaut 2 Gb. Mémoire partagée maximum
prise en charge 16 Gb.
* La mémoire partagée maximum de 16 Gb nécessite 32 Gb de
mémoire systéme installée.
+ Prend en charge la technologie HDMI 1.4 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
+ Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI 1.4
(un écran compatible HDMI est requis)
+ Prend en charge HDCP 1.4 via port HDMI 1.4
+ Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec le port
HDMI 1.4

Audio + Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC892/897)

+ Prend en charge la protection contre les surtensions

Réseau + PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s
+ Realtek RTL8111H
+ Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

53



54

Réseau
sans-fil

Connec-
tique du
panneau
arriéere

Stockage

Connecteur

+ Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

+ Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802,3az

+ Prend en charge PXE

+ Module Wi-Fi 802.11ac Intel®

+ Prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ac

+ Prend en charge le mode Dual-Band (2,4/5 GHz)

+ Prend en charge la connexion sans-fil a haute vitesse jusqua
433Mbps

+ Prend en charge Bluetooth 4.2 / 3.0 + haute vitesse classe II

« 2Xxports antenne

« 1xport HDMI

+ 2xports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrosta-
tiques)

+ 4xports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges électro-
statiques)

+ 1xportRJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)

+ Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /
microphone

+ 4 x connecteurs SATA3 6,0 Gbit/s, prise en charge de RAID (RAID
0, RAID 1 et RAID 10), NCQ, AHCI et branchement a chaud
+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
PCI Express type 2242/2260/2280 touche M jusqu'a Gen3 x4
(32 Gb/s) (avec Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge et
Pinnacle Ridge) ou Gen3 x2 (16 Gb/s) (avec APU série)*
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
* Prend en charge le kit ASRock U.2

+ 1 x embase d’intrusion chéssis
+ 1xprise LED d’alimentation et haut-parleur
+ 1xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total
+ 1xembase LED adressable
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 5 V/3 A, 15 W au total
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Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

+ 1xembase LED de ventilateur AMD
* L'embase LED de ventilateur AMD prend en charge les rubans LED
d'une charge maximale de 3 A (36 W) et d'une longueur maximale de
2,5m.
1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
+ 1 x connecteur pour ventilateur de chassis (3 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de chéssis prend en charge un
ventilateur de chéssis d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
-+ 1 x connecteur pour ventilateur de chassis /pompe a eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un ventilateur
de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A (24 W).
* CHA_FANI peuvent détecter automatiquement si un ventilateur
3 broches ou 4 broches est utilisé.
1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches
1 x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches
+ 1x connecteur audio panneau frontal
+ 1 xembase USB de ventilateur LED AMD
+ 2xembases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
+ 1xembase USB 3.2 Genl (2 ports USB 3.2 Genl pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)

+ BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
multilingue

+ Prend en charge la fonction « Plug and Play »

+ Compatible ACPI 5.1 Wake Up Events

+ Prend en charge la configuration Jumpfree

» Compatible SMBIOS 2.3

+ Réglage de la tension DRAM

» Détection de température : Ventilateurs de CPU, chassis, chassis /
pompe a eau

» Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, chassis, chassis /
pompe a eau

« Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chassis d’apres la température du CPU) :
Ventilateurs de CPU, chéssis, chéssis / pompe a eau

+ Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, chassis, chéssis / pompe a eau

55



56

Systéeme .
d’exploita-

tion

Certifica- .
tions .

Détection CHASSIS OUVERT
Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU
Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

A

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifications
du BIOS, lapplication d'une technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils doverclocking
développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces pratiques, voire
provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme. Loverclocking se fait
a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour responsables des
dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ».

Sile capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W W

Short Open

Cavalier Clear CMOS

(CLRMOSI1)
(voir p.1, No. 19)

Cavalier (jumper)

a 2 broches

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les parametres du
systeme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLRMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez
pas la CMOS immédiatement apres avoir mis a jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer le
systéme, puis [éteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que
les parametres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement effacés
en cas de retrait de la pile de la CMOS. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier

une fois les données CMOS effacées.

Q Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption du
BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chdssis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

A

Embase du panneau

systéme

(PANNEAUT1 a9 broches)
(voir p.1, No. 13)

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de

capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces
s5Adiahl.

embases ou connecteurs end a irré; t votre carte mére.

Branchez le bouton de mise
en marche, le bouton de
réinitialisation et le témoin
détat du systéme présents sur

le chassis sur cette embase en

HDLED- i
loioLE respectant la configuration des

broches illustrée ci-dessous.
Repérez les broches positive et
négative avant de brancher les

cébles.

PWRBTN (bouton dalimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la facon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chdssis. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de
dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode
veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chéssis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton d'alimentation, d'un bouton de
réinitialisation, d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur,
d'un haut-parleur etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chdssis sur
cette embase, veillez a parfaitement faire correspondre les fils et les broches.
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. - . SPEAKER
Prise DEL d’alimentation DUMMY
et haut-parleur DUMMY |
+5V |
(SPK_PLED1 a 7 broches) t 5
(voir p.1, No. 14) 11 |O[0O]O
|
PLED+|
PLED+
PLED-

Veuillez brancher la DEL
d'alimentation du chéssis et le
haut-parleur du chassis sur ce

connecteur.

Ces quatre connecteurs SATA3

Connecteurs Serial ATA3 ™ = <
.y - sont compatibles avec les cébles
(SATA3_1: < <
. brd b de données SATA pour les
voir p.1, No. 12) o =l =l & ) )
. appareils de stockage internes
(Supérieur) ] N,
o] ] avec un taux de transfert
(SATA3_2: = =
. < < maximal de 6,0 Gb/s.
voir p.1, No. 11) o =l l=lw
(Inférieur)
(SATA3_3:
voir p.1, No. 9)
(Supérieur)
(SATA3_4:
voir p.1, No. 10)
(Inférieur)
. Cette embase sert & connecter
Embase USB de ventilateur
le connecteur USB sur le
LED AMD GND dissipateur th ] AMD
N issipateur thermique
(USB_7 a 4 broches) z SRS P 4
(voir p.1, No. 8) USB_PWR :

Embases USB 2.0
(USB_3_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 17)
(USB_5_6 a 9 broches)
(voir p.1, No. 18)

P-
USB_PWR

Cette carte mére comprend deux
connecteurs. Chaque embase
USB 2.0 peut prendre en charge

deux ports.
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Embase USB 3.2 Genl

Vbus.

Cette carte mére comprend un

Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_5_6 a 19 broches) IniA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ connecteur. Chaque embase
IntA_PA_SSRX+ GND
(voir p.1, No. 7) eno mare s [JSB 3.2 Genl peut prendre en
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
Inta_PA_SSTX eno charge deux ports.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
i GND
Embase audio du panneau PRESENCEX Cette embase sert au
frontal - branchement des appareils
(HD_AUDIO1 a9 audio au panneau audio frontal.
broches)
(voir p.1, No. 22)

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche), mais

&

le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner correctement.
Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du chassis pour
installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du panneau

frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. 1l est inutile de
les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de controle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteur du ventilateur
du chéssis

(CHA_FAN2 a 3 broches)
(voir p.1, No. 16)

Veuillez brancher les cables du

ventilateur sur le connecteur du
GND
FAN_VOLTAGE ventilateur, puis reliez le fil noir
FAN_SPEED

ala broche de mise a terre.
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Connecteurs du
ventilateur de chéssis/
pompe a eau
(CHA_FAN2/WP a4
broches)

(voir p.1, No. 23)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

[N

Cette carte meére est dotée d'un
connecteurs pour ventilateur de
chéssis a refroidissement par eau
a 4 broches. Si vous envisagez

de connecter un ventilateur de
refroidisseur d'eau pour chéssis
a 3 broches, veuillez le brancher

sur la Broche 1-3.

Connecteur du ventilateur
du processeur
(CPU_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 34

Cette carte mere est dotée d'un
connecteur pour ventilateur

de processeur (Quiet Fan) a 4
broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 6)

Cette carte meére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation ATX
a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 13.

Connecteur d’alimentation 8 5 Cette carte mere est dotée d’'un

ATX 12V upod connecteur d’alimentation ATX

(ATX12V1 a 8 broches) 4 LUO 2 12V a 8 broches. Pour utiliser

(voir p.1, No. 1) une alimentation ATX a 4
broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.

Embase d’intrusion chassis ] Cette carte mere prend en

(CI1 a 2 broches) GND charge la fonction de détection

Signal

(voir p.1, No. 15)

CHASSIS OUVERT qui alerte
l'utilisateur en cas de retrait
du boitier du chéssis. Cette
fonction requiert un chassis

a conception intégrant la

détection d’intrusion.
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Embase LED de

L'embase LED de VENTILATEUR

VENTILATEUR AMD by i S ) AMD sert & connecter le cable
(AMD_FAN_LED1 a 4 d'extension LED RVB fourni avec
broches) un dissipateur thermique AMD.
(voir p.1, No. 5) La connexion par cible permet
aux utilisateurs de choisir parmi
plusieurs effets lumineux LED.
Attention : N'installez jamais le
cable LED de VENTILATEUR
dans le mauvais sens ; dans le
cas contraire, le cable peut étre
endommaggé.
Embase LED RVB 4 Cette embase RVB sert a con-
(RGB_HEADERI a 4 12VG R B necter le cable d'extension LED
broches) RVB qui permet aux utilisateurs

(voir p.1, No. 20)

de choisir parmi plusieurs effets
lumineux LED.

Attention : N'installez jamais le
céble LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire, le
céble peut étre endommagé.
*Veuillez consulter la page 35 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.

Embase LED adressable 1

(LED_DDR_A a3 GND
DO_ADDR

brochesl) vouT

(voir p.1, No. 21)

Cette embase sert a connecter un
cable de rallonge LED adressable
permettant aux utilisateurs de
choisir parmi différents effets
lumineux LED.

Attention : N’installez jamais
le cable LED adressable dans

le mauvais sens. Dans le cas
contraire, le cable peut étre
endommagé.

*Veuillez consulter la page 36 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock B450M/ac R2.0, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda madre
offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di

offrire sempre qualita e durata.

contenuto di questo manuale sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di eventuali

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

modifiche del presente manuale, la versione aggiornata sara disponibile sul sito Web di ASRock
senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda madre, visitare il
nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in uso. E possibile
trovare l'elenco di schede VGA pits recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock.
Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

« Scheda madre B450M/ac R2.0 ASRock (fattore di forma Micro ATX)
+ Guida rapida di installazione B450M/ac R2.0 ASRock

+ CD di supporto ASRock B450M/ac R2.0

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O

+ 2xcavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

+ 2xantenne ASRock WiFi da 2,4/5 GHz (opzionali)

+ 2xviti per Socket M.2 (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

- Fattore di forma Micro ATX
« PCB 20z rame

«+ Design condensatore solido

« Socket AMD AM4
- Digi Power design

. Potenza a 10 fasi

« AMD Promontory B450

+ Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

+ 4xalloggi DIMM DDR4

+ Le CPU serie AMD Ryzen (Matisse) supportano DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*

+ Le CPU serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) supportano DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza
buffer*

+ Le CPU serie AMD Ryzen (Picasso) supportano DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*

+ Le CPU serie AMD Ryzen (Summit Ridge) supportano DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza
buffer*

+ Le CPU serie AMD Ryzen (Raven Ridge) supportano DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non ECC, senza buffer*

* Per le CPU serie Ryzen (Picasso e Raven Ridge), € supportata solo la
memoria ECC senza CPU PRO.

* Per maggiori informazioni fare riferimento allelenco dei supporti di
memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)

* Fare riferimento a pagina 22 per il supporto della frequenza massi-
ma DDR4 UDIMM.

» Capacita max. della memoria di sistema: 64GB

+ Supporta moduli di memoria Extreme Memory Profile (XMP)

« Contatti doro 15u negli alloggi DIMM

CPU serie AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge e Pinnacle Ridge)
+ 1 x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modalita x16)*
1 x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:modalita x4)
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CPU serie AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
+ 1x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modalita x8)*
+ 1x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:modalita x4)
CPU serie AMD Athlon
+ 1x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modalita x4)*
+ 1x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:modalita x4)
* Supporto di SSD NVMe come disco d'avvio
- Supporta AMD Quad CrossFireX"™ e CrossFireX"™
+ 1x Socket M.2 verticale (Key E) con il modulo WiFi-802.11ac

fornito (sul pannello I/O posteriore)

Grafica « Grafica AMD Radeon™ serie Vega integrata nelle APU serie
Ryzen*
* 11 supporto effettivo puo variare in base alla CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Memoria condivisa predefinita 2GB. Memoria condivisa massima
supporta fino a 16GB.
* La memoria condivisa massima di 16GB richiede che sia installata
una memoria di sistema da 32GB.
+ Supporta HDMI 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096x2160) a 24Hz / (3840x2160) a 30Hz
+ Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 1.4
(& necessario un monitor compatibile HDMI)
+ Supporta HDCP 1.4 con porta HDMI 1.4
+ Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulla porta HDMI 1.4

Audio « Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC892/897)

+ Supporta protezione da sovratensione

LAN + 1x PCIE LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s
+ Realtek RTL8111H
+ Supporto WOL (Wake-On-LAN)
+ Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
+ Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supporto PXE
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LAN
wireless

1/0 pannello
posteriore

Archiviazione

Connettore

+ Modulo Intel® 802.11ac WiFi

+ Supporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac

+ Supporta Dual-Band (2,4/5 GHz)

+ Supporta la connessione wireless ad alta velocita fino a 433 Mbps
+ Supporto di Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed Classe I

« 2Xxporte antenna

« 1xporta HDMI

+ 2xporte USB 2.0 (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

+ 4xporte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

+ 1xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)

+ Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /
microfono

+ 4 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supporto RAID (RAID 0, RAID 1,
e RAID 10), NCQ, AHCI e Hot Plug
+ 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supporta un modulo M.2 PCI
Express tipo M Key 2242/2260/2280 fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)
(con Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle
Ridge) o Gen3 x2 (16 Gb/s) (con APU serie Athlon)*
* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
* Supporta kit ASRock U.2

+ 1 x connettore intrusione telaio

+ 1x connettore LED alimentazione e altoparlante

+ 1x collettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36 W strip LED

+ 1x Header LED indirizzabile
* Supporto totale di fino a 5V/3A, 15W strip LED

+ 1x Collettore LED ventola AMD
* 11 collettore LED ventola AMD supporta strisce LED con un carico
massimo di 3A (36W) e di lunghezza massima di 2,5 m.

+ 1x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massimadilA (12 W).
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Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

Certificazioni

1 x Connettore ventola telaio (3-pin)

* 11 connettore ventola telaio supporta ventole telaio con potenza
massimadil A (12 W).

1 x connettore ventola chassis/ventola pompa dell'acqua (4 pin)

(Controllo intelligente della velocita della ventola)

* La ventola Chassis/ventola pompa dellacqua supporta ventole di

sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).

* CHA_FANI sono in grado di rilevare se ¢ in uso una ventola a 3 pin

04 apin.

1 x connettore alimentazione ATX 24 pin

1 x connettore alimentazione 12 V 8 pin

1 x connettore audio pannello frontale

1 x collettore USB AMD LED FAN

2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta
protezione da scariche elettrostatiche)

1 x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2 Genl)

(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
Supporta “Plug and Play”

Eventi di riattivazione conformi a ACPI 5.1

Supporta jumperfree

Supporto di SMBIOS 2.3

Regolazione variabile tensione DRAM

Sensore di temperatura: Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
dellacqua

Tachimetro ventola: Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
dellacqua

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
dellacqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
dellacqua

Rilevamento CASE OPEN

Monitoraggio tensione: +12 V, +5V, +3,3 V, Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 bit

FCC, CE
ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)
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* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

A

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la

regolazione delle imp ioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita del
sistema o perfino provocare danni ai c

1p i e ai dispositivi del si Occorre eseguirlo a
proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da
overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato". Se sui pin non & posizionato

alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

W W

Short Open

Jumper per azzerare la

CMOS Jumper a 2 pin
(CLRMOS1)
(vedere pag. 1, n. 19)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio jumper per
cortocircuitare i di CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito
dopo aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo I'aggiornamento
del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire
l'operazione di azzeramento della CMOS. La password, la data, l'ora e il profilo predefinito
dell'utente saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di

rimuovere il cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.

Q Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azzerare
stato" per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED+ Collegare il tasto

. d'alimentazione, il tasto di
sistema
(PANELI a9 pin)

(vedere pag. 1, n. 13)

ripristino e I'indicatore di stato
del sistema del telaio a questa

basetta in base all'assegnazione

HDLED- i pi ita di i
loioLE dei pin definita di seguito.

Annotare i pin positivi e negativi

prima di collegare i cavi.

PWRBTN (tasto d'alimentazione):
Q Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto

dalimentazione é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):

Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di
ripristino per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale
riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
¢ acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione $4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello
frontale consiste principalmente di tasto dali ione, tasto di ripristino, LED
dalimentazione, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il

modulo del pannello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi
e lassegnazione dei pin siano corrette.
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SPEAKER Collegare i LED alimentazione e
Connettore LED DUMMY Pal )
Alimentazione e DUMMY altoparlante a questo
+5V | connettore.
altoparlante t 5
(SPK_PLEDI1 a 7 pin) 1 [@)
(vedere pag. 1, n. 14) PLE||3+ |
PLED+
PLED-
. . ©, =] <, Questi quattro connettori
Connettori Serial ATA3 P ® )
< < SATA3 supportano cavi
(SATA3_1: b b
d 1L 12) o =l =l v dati SATA per dispositivi di
vedere pag. 1, n.
.p § | N archiviazione interna, con una
(Superiore) 5] ©
£ £ velocita di trasferimento dati
(SATA3_2: < <
0 ==l n fino a 6,0 Gb/s.
vedere pag. 1, n. 11)
(Inferiore)
(SATA3_3:
vedere pag. 1, n. 9)
(Superiore)
(SATA3_4:
vedere pag. 1, n. 10)
(Inferiore)
Collettore USB AMD LED Questo collettore viene
ollettore
FAN GND utilizzato per il collegamento del
. P+ connettore USB sul dissipatore
(USB_7 a 4 pin) b.
UsB_PWR di calore AMD SR3.

(vedere pag. 1, n. 8)

Header USB 2.0
(USB_3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1,n.17)
(USB_5_6 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 18)

Ci sono due connettori su
questa scheda madre. Ciascun
header USB 2.0 puo supportare

due porte.
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Header USB 3.2 Genl vous Su questa scheda madre cé un

Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_5_6a 19 pin) IniA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ connettore. Ciascun header USB
IntA_PA_SSRX+ GND
(vedere pag. 1,n.7) eno mapessoe 32 Genl pud supportare due
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND porte‘
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Header audio pannello Questo header serve a collegare

GND

PRESENCE#
. MIC_RET
anteriore -
(HD_AUDIOL1 a 9 pin)

(vedere pag. 1, n. 22)

i dispositivi audio al pannello

audio anteriore.

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo chassis
Q deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel nostro

manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull header audio del pannello anteriore
seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario
collegarli per il pannello audio AC’97.
E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di controllo
Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettore della ventola Collegare il cavo della ventola
dello chassis al connettore della ventola e far
GND
(CHA_FAN2 a 3 pin) FAN_VOLTAGE corrispondere il filo nero al pin
FAN_SPEED
(vedere pag. 1, n. 16) di terra.
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Connettori ventola chassis
/ pompa dell'acqua
(CHA_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 23)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

[N

Questa scheda madre ¢ dotata

di connettori a 4 pin per ventole
raffreddamento ad acqua del
telaio. Se si decide di collegare
una ventola telaio con
raffreddamento ad acqua a 3 pin,

collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola CPU
(CPU_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

12 34

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di

alimentazione ATX a 24 pin. Per
utilizzare un'alimentazione ATX
a 20 pin, collegarla lungo il pin
1eil pin 13.

Connettore di 8 5 Questa scheda madre & dotata di

alimentazione ATX da ULy un connettore di

12V 4 LU0 ) alimentazione ATX da12V a8

(ATX12V1 a 8 pin) pin. Per utilizzare

(vedere pag. 1, n. 1) un'alimentazione ATX a 4 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin 5.

Header di intrusione nello 1 Questa scheda madre supporta

chassis GND la funzionalita di rilevamento

Signal

(CI1 a 2 pin)
(vedere pag. 1, n. 15)

CASE OPEN che rileva se il
coperchio dello chassis ¢ stato
rimosso. Questa funzione
richiede uno chassis con
caratteristiche di rilevamento di

intrusione nello chassis.
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Collettore LED AMD FAN 11 collettore LED AMD FAN

(AMD_FAN_LED1 a ' by i S ) viene utilizzato per collegare la

4 pin) prolunga LED RGB in dotazione

(vedere pag. 1, n. 5) con dissipatore di calore AMD. Il
collegamento del cavo consente
agli utenti di selezionare tra vari
effetti di illuminazione a LED.
Attenzione: Non installare il
cavo LED FAN in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.

Collettore LED RGB ; Questa basetta RGB ¢ utilizzata

(RGB_HEADERI a 4 pin) 12V G R B per collegare il cavo di prolunga

(vedere pag. 1, n. 20)

RGB LED che permette agli utenti
di scegliere tra vari effetti luminosi
LED.

Attenzione: Non installare il cavo
LED RGB in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 35

per ulteriori istruzioni su questa

basetta.

Header LED indirizzabile
(ADDR_LEDI a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 21)

1
GND
DO_ADDR

vouT

Questo header serve a collegare il
cavo di estensione del LED
indirizzabile che consente di
scegliere tra vari effetti luce LED.
Attenzione: Non installare mai
il cavo del LED indirizzabile
secondo un orientamento errato,
altrimento potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 36
per ulteriori istruzioni su questa
basetta.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock B450M/ac R2.0, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un

diseno resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software del BIOS podrdn ser actualizados, el
contenido que aparece en este manual estard sujeto a modificaciones sin previo aviso. Si este

Q manual sufre alguna modificacion, la versién actualizada estard disponible en el sitio web de
ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa base, visite
nuestro sitio web para obtener informacion especifica sobre el modelo que esté utilizando. Podrd
encontrar las ultimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio
web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

+ Placa base ASRock B450M/ac R2.0 (Factor de forma Micro ATX)
+ Guia de instalacion rapida de ASRock B450M/ac R2.0

+ CD de soporte de ASRock B450M/ac R2.0

+ 1xescudo panel E/S

+ 2x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

+ 2x Antenas ASRock WiFi 2,4/5 GHz (Opcional)

+ 2 x tornillos para sockets M.2 (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

« Factor de forma Micro ATX
« Circuito impreso (PCB) de 2 oz de cobre

« Disefio de condensador solido

+ Zbcalo AMD AM4
- Digi Power design

« Disefio de 10 fases de alimentacion

« AMD Promontory B450

+ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

« 4 xranuras DIMM DDR4

« Las CPU de la serie AMD (Matisse) admiten memoria sin bufer
DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC*

+ Las CPU de la serie AMD (Pinnacle Ridge) admiten memoria sin
bitfer DDR4 3200-+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC y no
ECC*

« Las CPU de la serie AMD (Picasso) admiten memoria sin bufer
DDR4 2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC*

- Las CPU de la serie AMD (Summit Ridge) admiten memoria sin
bitfer DDR4 3200-+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC y no
ECC*

+ Las CPU de la serie AMD (Raven Ridge) admiten memoria sin
bufer DDR4 3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 no ECC*

* Para CPU de la serie Ryzen (Picasso y Raven Ridge), ECC sola-
mente se admite con CPU PRO.

* Para obtener mas informacidn, consulte la lista de memorias com-
patibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)

* Consulte la pagina 22 para conocer las frecuencias méximas com-
patibles de DDR4 UDIMM.

+ Capacidad maxima de memoria del sistema: 64GB
+ Admite médulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)
+ Contacto 15u Gold en ranuras DIMM
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Ranura de
expansion

Graficos

Audio

LAN

CPU de la serie AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge y Pinnacle
Ridge)
1 xranura PCI Express 3.0 x16 (PCIEl:modo x16)*
+ 1 xranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:modo x4)
CPU de la serie AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
+ 1 xranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE1l:modo x8)*
+ 1 xranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:modo x4)
CPU de la serie AMD Athlon
+ 1 xranura PCI Express 3.0 x16 (PCIEl:modo x4)*
+ 1 xranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:modo x4)
* Admite unidad de estado solido de NVMe como disco de arranque
. Compatible con AMD Quad CrossFireX™ y CrossFireX"
« 1x Zdcalo M.2 vertical (clave E) con el médulo WiFi-802.11ac

integrado (en la E/S trasera)

. Tarjeta grafica de la serie AMD Radeon™ Vega integrada en APU
de la serie Ryzen*
* El soporte real puede variar segtin la CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Memoria compartida predeterminada de 2 GB. Memoria maxima
compartida admite hasta 16 GB.
* La memoria compartida méaxima de 16GB requiere que haya una
memoria del sistema de 32GB instalada.
+ Admite la tecnologia HDMI 1.4 con una resoluciéon maxima de
4K x 2K (4096x2160) a 24Hz / (3840x2160) a 30Hz
+ Admite Sincronizacién automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI 1.4 (se necesita un monitor compatible con HDMI)
+ Admite HDCP 1.4 con puerto HDMI 1.4
+ Admite reproduccién 4K Ultra HD (UHD) con puerto HDMI 1.4

« 7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek
ALC892/897 Audio Codec)

+ Admite proteccion contra sobretensiones

+ PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

+ Realtek RTL8111H

+ Admite la funcién Reactivacion de LAN

«+ Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
+ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

+ Admite PXE
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inalambrica

E/S en panel
posterior

Almace-
namiento

Conector
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+ Modulo WiFi Intel® 802.11ac

+ Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ac

+ Compatible con Banda Dual (2,4/5 GHz)

+ Compatible con conexién inalambrica de alta velocidad hasta
433 Mbps

+ Compatible con Bluetooth 4.2 / 3.0 + Alta velocidad clase II

+ 2x Puertos de antena

« 1xpuerto HDMI

+ 2x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas elec-
trostéticas)

+ 4 xPuertos USB 3.2 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostdticas)

+ 1xPuerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE
y LED DE VELOCIDAD)

+ Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal / Mi-
créfono

+ 4 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatible con RAID (RAID 0,
RAID 1y RAID 10), NCQ, AHCI y conexidn en caliente
+ 1x Zocalo ultra M.2 (M2_1), admite el médulo PCI Express M.2
de tipo 2242/2260/2280 y clave M hasta Gen3 x4 (32 Gb/s) (con
Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge y Pinnacle Ridge) o
Gen3 x2 (16 Gb/s) (con APU de la serie Athlon)*
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
* Admite el Kit U.2 de ASRock

+ 1x Base de conexiones para manipulacion del chasis
+ 1x LED de alimentacién y base de conexiones para el altavoz
1 x Cabezal de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
-+ 1 x Base de conexiones de LED direccionable
* Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total
- 1 x Base de conexiones de LED de ventilador AMD
* La base de conexiones de LED del ventilador AMD admite bandas
de LED con una carga maxima de 3 A (36 W) y una longitud de hasta
2,5m.
+ 1x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
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Funcion de
la BIOS

Monitor de
hardware

SO

1 x Conector para ventilador del chasis (3 contactos)

* El conector para ventilador del chasis admite el ventilador del chasis

con una potencia de ventilador maxima de 1 A (12 W).

1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de

agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)

* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del

disipador por agua con una potencia de ventilador méxima de 2A (24 W).

* CHA_FANT1 se pueden detectar automaticamente si se usa el

ventilador de 3 o 4 pines.

1 x conector de alimentacion ATX de 24 contactos

1 x conector de alimentacion de 12V de 8 contactos

1 x Conector de audio en el panel frontal

1 x Base de conexiones USB de ventilador de LED AMD

2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0)
(Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

1 x base de conexiones USB 3.2 Genl (admite 2 puertos USB 3.2

Genl) (Admite proteccién contra descargas electrostaticas)

BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
multilingiie

Compatible con “Plug and Play”

Eventos de reactivacion conformes con ACPI 5.1

Compatible con Jumper FREE

Admite SMBIOS 2.3

Miniajuste de voltaje DRAM

Deteccion de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, chasis, CPU

Tacometro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, chasis, CPU

Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de
la bomba de agua/chasis, chasis, CPU

Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, chasis, CPU

Deteccion de CARCASA ABIERTA

Supervision del voltaje: +12 'V, +5 'V, +3,3 V, Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 bits

79



Certificaciones - FCCyCE
+ Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacion

preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido el

A ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las herramientas
de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del sistema e,

itivos del sist Esta operacion se debe realizar bajo

incluso, daniar los comp y disp
bilidad

su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No i 1gUNa resp
por los posibles darios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los

contactos, el puente queda “Abierto”

W W

Short Open

Puente de borrado de

CMOS
(CLRMOSI)
(consulte la pag. 1, n° 19)

Puente de 2 contactos

CLRMOSTI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador
y desenchufe el cable de alimentacion de la toma de alimentacién. Después de esperar 15
segundos, utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el CLRMOS1 durante
5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la
BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar

el sistema primero y, a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado

del CMOS. Tenga en cuenta que la contrasena, la fecha, la hora y el perfil de usuario
predeterminado serdn eliminados inicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de

retirar la tapa de puente después de borrar el CMOS.

Q Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcién del BIOS “Clear Status”
(Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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Cabezal del panel del

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 13)

4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre estos
cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard de forma
permanente la placa base.

Conecte el botén de
alimentacion, el boton de
restablecimiento y el indicador
de estado del sistema que se

encuentran en el chasis a esta

! oI iDLED- base de conexiones segtin las
asignaciones de contactos
que se indica a continuacion.
Cerciérese de cuales son
los contactos positivos y los
negativos antes de conectar los

cables.

PWRBTN (botén de alimentacion):
Conéctelo al botén de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en
la que su sistema se apagard medi el botén de ali ion

RESET (botén de restablecimiento):

Conéctelo al botén de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el boton de
restablecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de
forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: botén de alimentacion, boton de restablecimiento, indicador
LED de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.
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LED de alimentacién y
base de conexiones para la
altavoz

(SPK_PLED1 de 7
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 14)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5V |
L

©)
Q

5. |
PLED+
PLED+
PLED-

Conecte el LED de alimentacién
del chasis y el altavoz del chasis

a esta base de conexiones.

. Rl =] < Estos cuatro conectores SATA3
Conectores Serie ATA3 .y o
< < son compatibles con cables de
(SATA3_1: K K
lte la pég.1, n° 12) o =l =l v datos SATA para dispositivos
consulte la pag.1, n°
. Pag N N de almacenamiento interno con
(Superior) [5°) 0
£ £ una velocidad de transferencia
(SATA3_2: < <
lte Ia pég.1, no 11) » = =0 de datos de hasta 6,0 Gb/s.

consulte la pag.1, n°
(Inferior)
(SATA3_3:
consulte la pag.1, n° 9)
(Superior)
(SATA3_4:
consulte la pag.1, n° 10)
(Inferior)
Base d . USB Esta base de conexiones se

ase de conexiones

utiliza para enchufar el conector
de ventilador de LED GNP
AMD P+ USB del disipador SR3 AMD.
b

(USB7 de 4 pines) use_puR

(consulte la pag. 1, n° 8)

Cabezales USB 2.0
(USB_3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 17)
(USB_5_6 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 18)

P-
USB_PWR

Hay dos bases de conexiones en
esta placa base. Cada cabezal
USB 2.0 admite dos puertos.

83



84

Cabezal USB 3.2 Genl

Vbus.

Esta placa base tiene otra base

Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_5_6 de 19 IniA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ de conexiones. Cada cabezal
IntA_PA_SSRX+ GND
contactos) GND IntA_PB_SSTX- USB 3.2 Genl admite dos
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
A o IntA_PA_SSTX+ GND
(consulte la pag. 1, n°7) o o puertos.
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Cabezal de audio del panel GNEREr\S/ﬁgCRE z Este cabezal se utiliza para
frontal - conectar dispositivos de audio al
(HD_AUDIO1 de 9 panel de audio frontal.
contactos)
(consulte la pag. 1, n° 22)

&

1. El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de conec-
tores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA para que pueda
funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual y en el manu-
al del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coloquelo en el cabezal de audio del panel frontal siguiendo

los pasos que se describen a continuacion:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexion a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesario
que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el panel
de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion” (Recording Volume).

Conector del ventilador

Conecte el cable del ventilador

del chasis al conector del ventilador y haga
GND
(CHA_FAN2 de 3 FAN_VOLTAGE coincidir el cable negro con el
FAN_SPEED
contactos) pin de conexion a tierra.

(consulte la pag. 1, n° 16)
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Conectores del ventilador
de la bomba de agua/
chasis

(CHA_FAN2/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 23)

[N

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador del chasis
de refrigeracion por agua de

4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de
refrigeracion por agua del chasis
de 3 contactos, conéctelo al
contacto 1-3.

Conector del ventilador de

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

la CPU FAN_VOLTAGE
(CPU_FANI1 de
4 contactos) —

(consulte la pag.1, N.2 2)

Esta placa base contiene un
conector de ventilador
(ventilador silencioso) de CPU
de 4 contactos. Si tiene
pensando conectar un ventilador
de CPU de 3 contactos,
conéctelo al contacto 1-3.

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de

24 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 6)

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacién ATX
de 20 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 13.

Conector de alimentacion 8 5
ATX de 12V vty
(ATX12V1 de 8 contactos) 4 LU0 .

(consulte la pag. 1, n° 1)

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX
de 12V y 8 contactos. Para
utilizar una toma de
alimentacion ATX de 4
contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.

Cabezal de intrusion de
chasis
(CI1 de 2 contactos) Signal
(consulte la pag. 1, n° 15)

Esta placa base es compatible
con la funcién de deteccion

de CUBIERTA ABIERTA que
detecta si se ha retirado la
cubierta del chasis. Esta funcién
requiere un chasis diseiado
para la deteccién de intrusion

del chasis.
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Base de conexiones de

La base de conexiones de LED de

LED de VENTILADOR 12V G R B VENTILADOR AMD se utiliza
AMD para conectar el alagador de LED
(AMD_FAN_LED1 de RGB incluido con el disipador
4 contactos) AMD. La conexion del cable
(consulte la pdg. 1, n° 5) permite a los usuarios elegir entre
diferentes efectos de iluminacion
de LED.
Precaucion: Nunca instale el
cable de LED del VENTILADOR
con la orientacion incorrecta
Ya que, de lo contrario, el cable
puede danarse.
Cabezal de LED RGB ] Este cabezal RGB se utiliza para
(RGB_HEADERI de 12V G R B conectar el alargador de LED RGB
9 pines) que permite a los usuarios elegir

(consulte la pag. 1, n° 20)

entre varios efectos de
iluminacion de LED.
Precaucion: Nunca instale

el cable de LED RGB con la
orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 35 para
obtener mds instrucciones sobre

esta base de conexiones.

Base de conexiones de
LED direccionable
(ADDR_LEDI de 3
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 21)
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1
GND
DO_ADDR

vouT

La base de conexiones se usa para
conectar el alargador de LED
direccionable que permite a los
usuarios elegir entre varios efectos
de iluminacion LED.

Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable con
la orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 36 para
obtener mds instrucciones sobre
esta base de conexiones.
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1 BBepeHne

Brarogapum Bac 3a mpro6peTeHe HajleXHOiT MaTepyHCcKoit miarbl ASRock B450M/ac R2.0,
BBIITYCKAeMOI1 TOJ} TIOCTOSHHBIM CTPOTMM KOHTposieM Kommanuyu ASRock. Ota MaTepuHckas
1aTa obecreyBaeT BeMMKOJEIHYIO IPOM3BOSUTEILHOCTD 1 OT/IMYAETCA HaJIeKHOI
KOHCTPYKI[¥eil B COOTBETCTBUY C TpeGOBaHMAMY KommaHuy ASRock B oTHOIIEHNI

Ka4eCcTBa U JOTOBEYHOCTN.

o npuuume 06HO67ICHUS CneUUPUKAUUL HA MAMEPUHCKYIO NAGMPOPMY U NPOZDAMMHOZ0
obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosue2o pyKosoocmea modicem 6bimp usmeHeHo 6e3
npedsapumentozo yéedomnenus. IIpu usMeHeHuU co0epICUMO20 HACIOAULE20 PYKOBOOCINBA
€20 06HO87IEHHAS Bepcust Gydem docmynHa Ha ee6-catime ASRock 6es npedsapumensHozo
yeedomnenust. ITpu Heo6GX00UMOCMU MEXHUHeCKOT: NO00ePICKU, CBAZAHHOL C MAMEPUHCKOLL
naamotl, nocemume 8e6-caiim u HAOUMe Ha Hem UHPOPMAULIO 0 MOOETIU UCNOTb3YeMOIL
samu mamepunckoti nnamet. Ha ee6-caiime ASRock maxoie mosicHo natimu camviii nocneoHuil
nepeuerv nodoepicusaemvix VGA-xapm u I]I1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT nocTaBku

+ MarepuHckas mara B450M/ac R2.0 (popm-dakrop Micro ATX)

+ Kparxkoe pykosopcTso no ycranoske ASRock B450M/ac R2.0

» JTuck ¢ T1O gyia ASRock B450M/ac R2.0

+ 1 aKpaH IaHe/y ¢ MOpTaMi BBOJIa-BBIBOJA

+ 2 kabens nepenaun fanubix Serial ATA (SATA) (mpnobpeTaroTcs OTAEIBHO)
+ 2x ASRock WiFi-antennsr 2,4/5 I'Tii (mpro6peTaioTcs OT/Ae/IbHO)

+ 2 BunT s rHe3ga M.2 (mpno6peTanTcs OTAETbHO)
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1.2 TexHNYeCKne XxapakTepucTnKku

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

+ ®opm-dakrop Micro ATX
+ MepHast meyarHas mwiara (2 yHIym)

« (Cxema Ha OCHOBe TBEPAOTENbHBIX KOHAEHCATOPOB

« Coxer AMD AM4
- Digi Power design

« Cucrema nuranus 10

« AMD Promontory B450

« JIByxkanampHas mamsaTb DDR4

« 4xrHe3ma DDR4 DIMM

« Ilponeccopsr AMD cepuu Ryzen (Matisse) mopmep>xuBaoT
mopynu namatu DDR4 3200/2933/2667/2400/2133, ECC, non-
ECC n Unbuffered*

+ IIpoueccopsr AMD cepun Ryzen (Pinnacle Ridge)
nopaepxuBaroT Mopymu mamaTu DDR4 3200+(0C)/2933
(0C)/2667/2400/2133, ECC, non-ECC u Unbuffered*

« IIponeccoper AMD cepuu Ryzen (Picasso) mopmepxuBaoT
mopynu namatu DDR4 2933/2667/2400/2133, ECC, non-ECC u
Unbuffered*

+ IIpoueccopsr AMD cepuu Ryzen (Summit Ridge) mopnepsxnaior
monymu mamsatu DDR4 3200+(0C)/2933
(0C)/2667/2400/2133, ECC, non-ECC u Unbuffered*

+ IIpoueccopsr AMD cepun Ryzen (Raven Ridge) mopaepsxusator
mopymu namaT DDR4 3200+(0C)/2933/2667/2400/2133, non-
ECC n Unbuffered*

*IIns nporeccopos cepun Ryzen (Picasso n Raven Ridge) Momyns
namatu ECC noppmep>xusaeTcs TonbKo mpoueccopamu PRO.
* [lononuuTenbHast nHGopMalyst npepcrasneHa B Crycke
coBMecTuMoit mamsaTu (Memory Support List ) Ha Be6-caiite AS-
Rock. (http://www.asrock.com/)
* MakcumasnbHble tofep>xuBaeMble 4acToTbl DDR4 UDIMM cm Ha
cTp. 22.

«  Maxkcumanpubiii 06bem O3Y: 64 ['6ur

« Tlonmep>xka momyneit mamsat XMP (Extreme Memory Profile)

« Tlosonouennsie (15 MKM) KOHTaKTHI ¢1oToB DIMM
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Cnotbl IITI cepunn AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge u Pinnacle Ridge)
pacwmpeHna - 1 cmot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:pexxim x16)*
+ 1 cmor PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:pexxum x4)
IITT cepun AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
+ 1 cmor PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:pexxum x8)*
+ 1 cmor PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:pexxum x4)
IIII cepunt AMD Athlon
+ 1 cmor PCI Express 3.0 x16 (PCIEL:pexxum x4)*
+ 1 cmor PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:pexxum x4)
* Tlop/iep>KMBAIOTCA B KaUeCTBe 3arpy30uHbIX SSD-aucKky Tumma
NVMe.
+ Tlopgpmepxka AMD Quad CrossFireX"™ 1 CrossFireX™
+ 1 BeprukanpHsi cnot M.2 (k04 E) ¢ BXOZAIMM B KOMITTIEKT
nocraBkn Moaynem WiFi-802.11ac (Ha 3ajjHelt maHenu BBOJa-

BBIBOJIA)

Tpadunueckaa - Bcerpoennsni Busieoasantep AMD Radeon™ cepun Vega B
nogcnucrema nponeccopax APU cepun Ryzen*
*QaxTmyecKas MOfiiepKKa 3aBVCHT OT TIPOIieccopa

 DirectX 12, nukcenbHble meiineps 5.0

+ O6muit o6beM mamsTy 1o ymondanuio 2 I'B. IToppmepxnBaercs
MaKCUMaJIbHbIN 00muit o6bem mamsatu go 16 I'b.

* [Insa MakcuManbHOro obuiero o6bema mamstu 16 I'b Tpebyercs
YCTaHOBUTDb CUCTEMHYIO MAMATH eMKOCThI0 32 I'b.

« Ilopnepxusaerca HDMI 1.4 ¢ MaKcMManbHBIM paspenieHNeM /10
4K x 2K (4096x2160) mpu gyactore o6HOBIeHM: 24 I11 (3840%x2160
mpu 30 Tir)

+ Tloppepxuparorcs Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/user),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) sepes mopr HDMI 1.4
(tpebyercs coorsercrBytomit HDMI-MoHMTOD)

+ ToppepxmnBaerca HDCP 1.4 wepes mopt HDMI 1.4

» Tloppepyxka BeIBOAa Bifeo ¢ paspernernem 4K Ultra HD (UHD)
Ha nopt HDMI 1.4

3ByK + 7.1-KaHa/bHBI 3BYK BbIcoKoI yeTkocTy HD Audio ¢ 3amuroit
maHHbIX (ayguokozek Realtek ALC892/897)

. 3aH.U/ITa OT TIEPEIIajioB HATIPAXKEHUA B 3HeKTpM‘{eCKOﬁ CeTn

LAN + PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 M6wur/c
+ Realtek RTL8111H
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becnpoBoaHas
JIBC

MopTbi
BBOAa-
BbiBOZA
Ha 3apHen
naHenun

3anoMmuHaowme
ycTpoincTBa

Pasbembl

« Tloppepxusaercs npobysxpeHe mo JIBC

+ MonHuesamuTa u 3aluTa OT 37EKTPOCTATUYECKMX PA3PANIOB
« Tloppepxusaercsa Energy Efficient Ethernet 802.3az

« Ilopnepxusaerca PXE

+ Mopyne WiFi Intel® 802.11ac

- Tlonpmep>xka IEEE 802.11a/b/g/n/ac

« Iloppep)xka ByX AmanasoHos (2,4/5 I'Tir)

- Tloapmep>kka BBICOKOCKOPOCTHOTO 6€CIIPOBOJHOTO MOAK/IIOYEHVISI
10 433 M6ut/c

+ Tlonmepxka Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed class II

+ 2 aHTEHHBIX TOpTa

« 1 nopr HDMI

+ 2 mopta USB 2.0 (c 3a1mmTOl OT 97eKTPOCTATNIECKUX PA3PSIIOB)

+ 4 noptoB USB 3.2 Genl (c 3a1uToit OT 9/I€KTPOCTATUIECKUX
paspsAnoB)

+ 1 mnopt JIBC RJ-45 ¢ unpukaropamu («AktuBHOCTB/ CoeiMHeHne»
u «CKOPOCTb»)

+ Pazpemer HD Audio: mmueitubiii Bxop / dpponTanbubie AC /
MUKPOQOH

+ 4 xnopra SATA3 co ckopocTbio Ilepesaun jaHHbix 6,0 [6/c,
noppepxka RAID (RAID 0, RAID 1 u RAID 10), NCQ, AHCI
«TOPSYErO MOJKIIOYCHMA».

+ 1 cmor Ultra M.2 (M2_1), nopaep>xusaet Mmoayns M.2 PCI
Express tuma 2242/2260/2280 sinots so Gen3 x4 (32 I'éut/c) (c
Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge 1 Pinnacle Ridge)
¢ xmodoM M mm Gen3 x2 (16 ['6ur/c) (c mpoueccopom APU
cepun Athlon)*

* Tlopiep>KMBAIOTCA B KadeCTBe 3arpy30uHbIX SSD-ayck Tuma
NVMe
* TTonmepxuBaercst KomiekT ASRock U.2

« 1 X KO/ofIKa [/IA JaT4MKa BCKPBITHA KOpITyca
« 1 KonojKa CBETOAMOSHOTO MHAMKATOPA MUTAHNUA U KOPITYCHOTO
MUHAMMKA

« 1 xonopgka cBetoguonHoii RGB-nogcBe Tk
* TopmepK1BaeTCs CBETOAMORHAA eHTa (MakcumyM 12 B/3 A,
CYMMapHOIT MOLIHOCTBIO J10 36 BT).

» 1 KomopKa ajfpecyeMoit CBeTOAMOIHOI MOACBETKIA
* Tloamep)KBaeTCs CBETORMOAHAA TeHTa (MakcuMyM 5 B/3 A,
CYMMapHOIT MOLIHOCTBIO Jio 15 BT).
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MapameTpbi
BIOS

KoHTponb
o6opyaoBaHuA

« 1 X KO/IOfIKa JI/Is1 TIOIK/TIOYEH VST CBETOJMOIHOM MTOCBETKI
BeHTHIATOpa AMD.
* Koogka [ist TOK/TI0YEH s CBETONUOHON MOJCBETKI
BeHTIIIATOpa AMD nopfiep)XK1BaeT CBETOAMO/HbIE TEHTHI
MOII[HOCTBIO He 6oree 36 Bart (3 A) u jymmHOi 10 2,5 M.

1 pasbeM 1 BeHTIWIATOpA oxtaXkzeHus LII1, 4-KOHTaKTHBII
* PazbeM IIpO1[eCCOPHOTO BEHTU/IATOPA IIOAAEPKMBAET BEHTU/IATOP
¢ noTpebsieMbIM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).

+ 1 paszbeM IS KOPITYCHOTO BEHTUIATOPA (3-KOHTAKTHbIIL)

* PazbeM KOPITyCHOTO BEHTIIATOPA MOfIeP>KIUBAET BEHTUIATOP C
norpebiseMbiM TOKkoM He 6ormee 1 A (12 Br).

+ 1 pasbeM 11 KOPIIYCHOTO BEHTV/IATOPA VIV BOJSAHOI ITOMITBI

(4-KOHTAKTHBIN) (CMapT-PETyIATOP CKOPOCTY BEHTU/IATOPA)
* PaspeM 11 IPOLIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA U/IN
BOJIAHOI TOMITBI IIOIEPXKIBAET BEHTU/IATOP C HOTPeO/IAeMbIM
TOKOM He 6oree 2 A (24 Br).
* IInst pazvemoB CHA_FAN1 aBTOMaTH4eCKy OIpeensaeTcs TUI
TIOJIK/IIOYEHHOTO BEHTUIATOPA: 3- MU 4-KOHTAKTHBIA.

+ 1 paspem mmranusa ATX, 24-KOHTaKTHBII

+ 1 paspem nutanns 12 B, 8-KOHTaKTHbIN

1 aypmopasbeM /1A IepefiHeli maHemn

+ 1 xonoaxa USB mna mopkmodenns BentunaTopa AMD co

CBETOMIMIOIHOI TTOJICBETKOM

2 xonopxy USB 2.0 (4 mopra USB 2.0, ¢ 3amuroit ot

9/IEKTPOCTATIYECKIX Pa3PsLOB)

+ 1 kononka USB 3.2 Genl (2 mopra USB 3.2 Genl) (c 3amurosi ot

97IEKTPOCTATIIECKIX Pa3PATOB)

+ AMI UEFI Legal BIOS ¢ nofep>KKoit MHOTOSI3bIYHOTO
rpadudeckoro nHTepderica

+ Tlompmepsxka rexnonorun «Plug and Play»

+ CoBMeCTMMOCTb C yIpaBjieHneM suepromnorpebnenyem mo ACPI
5.1

+ Tloppepxka ¢pynkunu JumperFree

 Ilopmepxusaerca SMBIOS 2.3

+ Perymuposka nHanpskennit DRAM

+ Konrponb Temneparypsr: BenTunAatop LIII; kopirycHoii,
KOPITYCHOI BEHTU/IATOP VIV IOMITa BOZIAHOTO OX/TaK/IeHVIA
KopIryca

+ Taxomerp: BenTATOp LIII; KOPITYyCHOI, KOPITYCHOI BEHTHUIATOP
M1V TIOMIIA BOZIAHOTO OX/TaXKeHMs KOpITyca

+ Becurymuas pabora (c aBTOMATIYECKOII PEryMpOBKOI CKOPOCTI
BpallleHNs B 3aBUCUMOCTY OT TeMirepaTypsl LII1): BeHTHIATOp
LTI xoprycHOI, KOPIYCHOI BEHTU/IATOD UM IIOMIIA BOJSHOTO
OX/TaXKJIEHNA KOpITyca
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OnepauuoHHble -

cMcTemMbl

Ceptupukauma -

PerynupoBka ckopocTtu Bpauenus: sentunarop LIT; kopmycnoii,
KOPITYCHOJ BeHTU/IATOP MIU IOMIIA BOJITHOTO OX/TaXKeHMs
KopIryca

JlaTuuK BCKpBITUA KOpITyca

KonTponp Hanpsokenmit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsigHas)

FCC, CE
Cosmectumoctb ¢ ErP/EuP (Heobxomum 610K nuTaHms,
coorBeTcTByloumit crauapry ErP/EuP)

* C dononnumenvHotl uHgopmaueti 06 U30enULU MONHO 03HAKOMUMDCA Ha 6e6-catime: http://www.asrock.com

A

Credyem yuumvLéamo, 4rmo paszon npoueccopa, 6K04as usmererue Hacmpoex BIOS,

npumenenue mexuonozuu Untied Overclocking u ucnonv3oeanue uHCmpymenmos paszona

He3aBUCUMbLX NPOU3BOOUMesetl, CONPseH ¢ onpedeneHHbimM puckom. Paseon npoueccopa

MOKCerm CHU3UMb CMABUNLHOCMb CUCEMbL UL 0adce npuszcmu K nospembei—mro ee

KOMNOHEHMO08 U ycmpotlcme, Paseon npoueccopa ocyuLecmensaemcs noiv3osamenem

Ha coﬂcmeeunmﬁpuck U 3a cobcmaeenHbiil cuem. Mol He HeceM 0mMBemcmeeHHOCMb 3a

B03MOJNCHLIL YUu4epO, BbI36aHHbITL PA32OHOM NPOLECCOPA.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBKa TIEpEMbBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI IEPEMbIYKA «3aMKHYTa». Ecmm TIEpEMbIYKa-KO/IMAY0K Ha KOHTAKTbhI HE

yCTaHOBJIEHA, TEPEMBIUKA «PA3OMKHYTa».

W W

Short Open

ITepembruka cOpoca

HacTpoek CMOS 2-KOHTaKTHas
(CLRMOS1) repeMbIuKa
(cm. cTp. 1, Ne 19)

CLRMOSI ncnonbayercs s yganenus ganasix CMOS. Yto6sr cOpocuts 1 06HYINTDH
TIapaMeTphl CYCTeMbI Ha HACTPOVKI 10 YMOTIaHNIO, BLIK/TIOYNTE KOMIBIOTED 11
U3BJIEKUTE OTK/TIOUNTE Kabe/Ib MUTAHNUA OT UCTOYHMKA MUTAHUA. BepkauTe 15 cekyH

¥ HaKVJTHO TIepeMbIUKOI 3aMKHUTe KOHTAKThI pazbeMa CLRMOSI Ha 5 cexynp. He
cbpacoiBaiite HacTpoitku CMOS cpasy nocie o6nosnerns BIOS. ITpn HeobxopumocTi
copocuts HacTpoitku CMOS cpasy nocie o6HoBnerns BIOS cHavyana mepesarpysure
CUCTeMY, a 3aTeM BBIK/IIOUMTE KOMIIbIoTep meper cbpocom HacTpoek CMOS. YuTure, 4to
MIapoJIb, IaTa, BpeMA U IPOQIIb HOTb30BATE/A 10 YMOMTIAHNIO COPACHIBAIOTCS TONBKO B
TOM CrIy4ae, ecnu ussjedb b6arapero CMOS. ITocne co6poca Hactpoek CMOS He 3abyabre

CHATDb HAKNAHYIO IIEPEMBIYUKY.

C6poc Hacmpoex CMOS moscem npusecmu k onpedesieHuio 6Ckpvimuio kopnyca. Ymo6ol
06HYIUMb 3anuch npedbidyuiezo onpedesieHuss 6CKPLIMUSs KOPHyca, UCHoNb3yiime napamemp
Clear Status (O6nynumbo cocmosinue) BIOS.
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1.4 Konoagkmun [Pa3beMbl, PaCnONIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHON
nnarte

A

Komnogka cucremuoin

TIaHenn

(9-xonraktHas, PANELI)
(em. cTp. 1, Ne 13)

Pacnonosicennvie Ha cucmemnoti naame Konooku u pasvemvt HE siensiiomest nepemviuxamu. HE
ycmanaenusaiime Ha smu KonoOKu U pA3veMbl NePeMbIUKU-KOINAUKU. YCMaH06KA nepembiuex-
KOZNAUK0B HA SMU KOTOOKU U PASHEMbL MONEN BbI36ANb HEYCMPAHUMOE NOBPeNOeH e
cucmemHoil naamol.

IMopkmiounTe pacTonoKeHHbIe
Ha KOpITyce KHOTKY NUTaHNuA,
KHOTIKY TIepe3arpysKu 1
UHJINKATOP COCTOSHNUA CHCTEMbI

K 9TOM KOJIOJKE B COOTBETCTBUIM

C Ha3HAYE€HMEM KOHTAKTOB,

mpuBefileHHBIM Hnke. [Tepen
MOZIK/TI0YeHeM Kabereit
OIIpefie/nTe IOIOKUTEbHBIN I

OTPMHaTeHLHbIﬁ KOHTAKTBI.

PWRBTN (xnonka numanus):
Iookniouenue KHONKU NUMAHUS, PACNOTONEHHOL HA hepedHeil naxenu Kopnyca. MoxHo
HACMPOUMb CHOCO6 BbIKTIOHEHUS. CUCEMbL NPU HANCAMUL KHONKU NUMAHUL.

RESET (xnonxa c6poca):
Iookniouenue kHonku c6poca, pacnonoxenHoti Ha nepedreti nanenu kopnyca. Haxmume

KHONKY c6poca, 4moBvl nepe3anycmumb Ko. 2P, €CTIU OH 3ABUC U HOPMATIbHBILL
nepe3anyck Heso3MOuCeH.
PLED (c it p cucmemvl):

Tlookntouenue UHOUKAMOPA COCIMOSHUS, PACHOTIONEHHO20 HA NepedHetl naHenu Kopryca.
Ceemoduoonviii unouxamop zopum, kozoa cucmema pabomaem. Kozda cucmema naxooumcst
6 pexume oxudanus S1/S3, ceemoduod muzaem. Kozda cucmema Haxo0umcs 6 pexcume
omcudanus S4 unu evikno4ena (S5), ceemoduod He zopum.

HDLED (ceemo0uo0nbiii uHOUKamop pabomvi #ecmrozo 0ucka):

Tlooxnouerue c6emoouo0H020 UHOUKAMOPA PAGOMbL HeCmK020 OUCKA, PACNONIONEHHO20 HA
nepedreti nanenu. CeemoouoOHbIl UHOUKAMOP 20pUm, K020a HeCMKULL OUCK BblNONHAEM
CUUMbI8aAHUe UNU 3ANUCH OAHHDLX.

Ilepednss naneny moxem Gvimp pasHoii Ha pasnblx kopnycax. Ha nepedueii nanenu
Pacnonosienv. KHONKA NUMAnUs, KHONKA Nepesanycka, UHOUKAmop NUMaHus, UHOUKamop
pabomot secmkozo ducka, Ounamux u m.o. Ipu nooknoueHuu nepedHeil naxenu K smoii
K07100Ke NOOK0UALime NPOBOOA K COOMEEMCMBY 0ULUM KOHMAKAM.
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K SPEAKER IIpennasnauena s
0JI0IKA CBETOJIMOHOTO DUMMY
JHMKATOpA MHTANILA 1 DUMMY TMOJIK/TIOUEHM I CBETOAVIOHOTO
— +5V | MH/IMKATOPa MUTAHUA U
©) JAMHAMIUKa KOpITyca.
(7-xonTakTHas, SPK_ 1 [@)
|
PLEDI) pLebs |
PLED+
(cm. ctp. 1, Ne 14) PLED.
™ =] < ITu YeThIpe pazbemMa
Pasbemsr Serial ATA3 .y o pep
< < SATA3 npepHa3Ha4eHbI A/
(SATA3_1: b b .
1N 12(B ) o =l =v nopKmodens kabermeit SATA

cM. cTp. 1, Ne EePXHUIT

P P ) N BHYTPEHHIX 3a[TOMUHAIOIIX
(SATA3_2: ) [ |- 2 )

CTPOMCTB JIJIA Iepeaadyn

cm. crp. 1, Ne 11) 5:) 5:) yerp p

(Hyoxuamin)

(SATA3_3:

cm. crp. 1, Ne 9)(BepxHumit)
(SATA3_4:

cm. cTp. 1, Ne 10)

JIAHHBIX CO CKOPOCTDIO 710 6,0
T6ur/c.

(Hyoxuamin)
ITa KONOAKA CIYXXUT [/
Konogka USB s
oD nopxmodeHns pasbema USB Ha
TIO/[K/TIOYEHIST

BeHTUAATOPa AMD

CO CBETOJVIO/JHOI
TIOJICBETKOIT
(4-xonrakrtHas, USB_7)
(em. cTp. 1, Ne 8)

P kynepe AMD SR3.

USB_PWR

Komnogxu USB 2.0
(9-xonraktHas, USB_3_4)
(cm. cTp. 1, Ne 17)
(9-xonraktHasa, USB_5_6)
(cm. cTp. 1, Ne 18)

Ha marepuHcKoii I1aTe MMeeTcst
nBe komoaku. Kaxkast komopika
USB 2.0 nopgepxuBaer asa

nopra.

P-
USB_PWR

95



96

Komopgku USB 3.2 Genl Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-xkoHTaKTHAas, IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
USB3_5_6) GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(em. ctp. 1, Ne 7) IntA_PA_SSTX+ oND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Ha marepuHcKoit I1ate nuMeeTcst
onHa Konmopka. Kaxkmast komozka
USB 3.2 Genl nogjep>xuBaet

ABa 1mopTa.

Ayn1oKomnofKa repeHeit N esence#
MIC_RET

TTaHem

(9-KOHTaKTOB,

HD_AUDIO1)

(M. cTp. 1, Ne 22)

ITa KOMoAKa MpeHa3HaueHa
I TIOZK/TI0YEeH A
ay[MOyCTPOJCTB K IepeHeit

ayAMoIIaHenn.

1. Ayouocucmema 6vicok020 paspeuterss no0depicusaen PyHKUuIo pacnosHasans pasvema,

HO 071 e NPABUIbHOIL PAGomMbl HE06X00UMO, HMo6bL NPOBOO NAHeNU KOPHYCa no0depiuean
nepedauy cuenanos HDA. VIncmpyKuuu no ycrmanoske CUCmeMbl CM. 6 310oM PYK080Ocmee U
PyK080dcmae Ha Kopnyc.

. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC’97 nodknouume ee k ayouokonooxe nepedHeti namenu,

Kak ykasaHo oasnee:

A. Iooknouume Mic_IN (MIC) k MIC2_L.

B. ITooknouume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) x OUT2_L.

C. ITooknouume nposod 3azemnenuss (GND) k konmaxmy 3azemnerus (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yomcs monvko 075 ayOuonaHesnu 6bicoKo2o
paspewenus. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC'97 ux nookuo4ams He Hyj#Ho.

E. Ymo6vr akmusuposamv nepedHuti muxpodon, nepeiidume Ha sxknadxy FrontMic nanenu
ynpasnenus Realtek u ompezynupytime napamemp Recording Volume (Ipomkocmv 3anucu).

Pazpem BEHTU/IATOpA

KopIIyca
Py GND
(3 KOHTAaKTOB, FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
CHA_FAN2)

(em. cTp. 1, Ne 16)

ITpenHasHaueH IyIA
HOAK/TIOYeHNsT Kabertst pazbeMa
BEHTH/IATOPA VI IIOAK/II0UYeHN
YepHOTO IIPOBOJia K

3a3€MJICHUIO.
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Pasbembr mis
BEHTIIATOPA VLU IIOMIIBI
BOJISIHOTO OXJTaK/IEHM s
KopIryca

(4-KOHTAKTHBII
CHA_FAN2/WP)

(em. cTp. 1,Ne 23)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

[N

IlanHas cucreMHas

IIaTa OCHAIlleHa TpeMs
4-KOHTAKTHBIMM) pazbeMaMI L
CUCTEMBI BOJISTHOTO OXJTaXK/I€HIS
KOpITyca. 3-KOHTAaKTHYIO
CHCTeMY BOJITHOTO OX/TaXK/[eHVIS
KOpITyca CTleflyeT IOIK/IIOYaTh K
KOHTaKTam 1-3.

PaszbeM BeHTHIATOPA
OX/TXK/EHMA IPOLieccopa
(4-xonrakra, CPU_FANI)
(em. cTp. 1,Ne 2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

ITa MaTepuMHCKaA IUIaTa
cHab)keHa 4-KOHTAKTHBIM
PasbeMOM /I MaIOIIYMAILETO
seHTHATOpA LII1. ECiiu BbI
cobupaeTech IOAK/IIOYUTD
3-KOHTAKTHBIJ BEHTU/IATOP
OXJTaKJIEHVA IPOLIeCcopa,
TIOIK/TIOYAITe ero K KOHTaKTaM
1-3.

Paszbem nuranms ATX
(24-xoHTaKTa,
ATXPWRI)

(cm. cTp. 1, Ne 6)

Ora MaTepMHCKas I1aTa
OCHallleHa 24-KOHTAaKTHBIM
pasbemoM muTaHyuAa ATX.
Yt06BI UCIIOB30BATH
20-KOHTaKTHbII pagbeM
nutanus ATX, IOgK/IoYnTe ero
BJIO/Ib KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa
13.

Pasbem nuranmst ATX 12 B
(8-xonTakTOB, ATX12V1)
(em. cp. 1, Ne 1)

Uy

LIUOL]

Jra MaTepMHCKas I1aTa
cHabkKeHa 8-KOHTAKTHBIM
pasbemoM nuTaHuAa ATX

12 B. Y1065 UCIIOTB30BATH
4-KOHTaKTHbII pasbeM
nuranus ATX, HOgK/II0YnTe ero
BJIO/Ib KOHTAKTa 1 1 KOHTaKTa 5.

Konopgka myis marumka
BCKPBITUA KOPITyca
(2-xonrakrHas, CI1)
(em. cTp. 1, Ne 15)

OTa MaTepMHCKas IlaTa
HOJI/Iep>KIBAET TeXHOTOTUIO
onpeieNeHNs BCKPHITUA
KOpITyCa [0 CHATUIO BepXHel
yacTy Kopryca. JIna aToit
TEXHOJIOTMM HEOOXO/[MIM KOPITyC
¢ yHK1MeTT OTpeeneHns

BCKPBITUA.
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Konopgka nis
TTOJIK/TFOYEH VST
CBETOMMO/HOIT TIOfICBETKN
BeHTHAATOpa AMD.
(4-koHTaKTHAsA,
AMD_FAN_LED1)

(em. cTp. 1, N 5)

12VvG R B

Konopxa st mopkoyeHms
CBETOJIVIOIHOII OJCBETKI
BeHTUnATOopa AMD cryxut ana
TIOAK/TIOYECHNA yﬂ]’[]/[HI/ITeIIbHOI‘O
Kaberist CBETOMOHOI
RGB-mopcBeTKn, KOTOPHIt
nocrasnsercs ¢ Kynepom AMD.
ITopK/TI0UMB 3TOT Kabe/lb, MOKHO
pasnudHble CBeTOBBIE 3 (HEKTHL.
Buumanne! Kareropuyeckn
3anpenaeTcs NOAKI0YaTh
Kabeb CBETONOTHOM
TIOACBETKU BEHTU/IATOPA C
HapylIeH)eM IOTAPHOCTH, TaK
KaK 3TO MOKeT IPUBECTH K €To
TIOBPEX/EHUIO.

Konopka cBeTognogHoit
RGB-nopcseTkn
(4-KOHTAKTHBII,
RGB_HEADERI1)

(em. cTp. 1, Ne 20)

12VG R B

Ira konopka RGB-moncBeTkn
CITY>KUT JJIA TTIORKTIOUEeHA
YIVIMHUTEIHOTO Kaberst
cBetoguonHoit RGB-nogcBerkn,
KOTOpas M03BOIAET peann3oBaTh
pasnuyHble CBeTOBbIE 3 EKThI.
Banmanne! Kareropuyeckn
3amnpelaeTcs NOFKIIYaTh
Kabeb CBeTOMOTHOM
RGB-nopcBerkn ¢ HapyneHueM
MONAPHOCTH, TaK KaK 3TO MOXKET
NPUBECTH K €T0 MOBPEKIEHUIO.
* JIONIONTHNATEIbHBIE CBEeHUs 00
VICTIO/Tb30BAHUY TOI KOTOJKN
cM. Ha cTp. 35.

KOJIOZIKa afipecyeMoit 4
CBETOJMOTHON TTOCBETKI GND
(3 xoHTaKTa, DO_ADDR
ADDR_LEDI1) vourt

(cm. cTp. 1, Ne 21)

ITa KOMOoJKa CIYKUT JIs
TIOZIK/TIOUEH NS Y/IHUTENLHOTO
Kkaberist afipecyeMoii
CBETOIMOMIHOI MOJICBETKH,
KOTOpas MO3BO/IAET Peann3oBaTh
pas/MuHble CBETOBbIE 9D PEKThL.
Bunmanne! Kareropmueckn
3ampeniaeTcsa NOJAKIIYATh
Kabenp ajipecyemMoit
CBETOAVIOIHOJ NMOJACBETKN C
HapyuIeHeM NOIAPHOCTH, TaK
KaK 3TO MOXKeT HPUBECTH K ero
TIOBPEKAEHMIO.

* JlomomHNTeNbHbIE CBEfIeHNUS 00
UCHONIb30BAHNUM 3TOI KOTOAKM
CM. Ha cTp. 36.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock B450M/ac R2.0, uma confidvel placa mae ASRock
produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal oferece um
excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o compromisso da

ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

contetido deste manual estard sujeito a alteragoes sem aviso prévio. No caso de ocorrerem

Q Como as especificagoes da placa principal e o software do BIOS poderao ser atualizados, o

modificagoes neste manual, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso
prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site
para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd
encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da
ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

« Placa-mie ASRock B450M/ac R2.0 (Micro ATX Form Factor)
+ Guia de Instalagdo Rapida ASRock B450M/ac R2.0

+ CD de Suporte do ASRock B450M/ac R2.0

+ 1x Painel de E/S

+ 2x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

+ 2x Antenas de 2,4/5 GHz da ASRock WiFi (Opcional)

+ 2 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)
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1.2 Especificagdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

« Micro ATX Form Factor
« PCB 20z de Cobre

«+ Design de condensador sélido

« Soquete AMD AM4
- Digi Power design

+ Design com 10 fases de alimentagdo

« AMD Promontory B450

+ Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais

+ 4 x Slots DIMM DDR4

« CPUs série AMD (Matisse) suporta DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & nio-ECC, memoria un-buff-
ered*

+ CPUs série AMD (Pinnacle Ridge) suporta DDR4 3200+
(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & nio-ECC, memoria
un-buffered*

« CPUs série AMD (Picasso) suporta DDR4 2933/2667/2400/2133
ECC & na0-ECC, memdria un-buffered*

+ CPUs série AMD (Summit Ridge) suporta DDR4 3200+
(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & nio ECC, memoria
un-buffered*

+ CPUs série AMD (Raven Ridge) suporta DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 nio ECC, memoria un-buff-
ered*

* Para CPUs série Ryzen (Picasso e Raven Ridge), ECC s6 ¢ suporta-
do com CPUs PRO.

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memdria no site da AS-
Rock para obter mais informacao. (http://www.asrock.com/)

* Por favor consulte a pagina 22 para suporte de frequéncia maxima
DDR4 UDIMM.

» Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB

+ Suporta médulos de memoéria Extreme Memory Profile (XMP)

+ Contato em Ouro 15y nos slots DIMM
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Slot de CPUs AMD Série Ryzen (Matisse, Summit Ridge e Pinnacle Ridge)
expansao + 1xSlot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:modo x16)*
+ 1x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:modo x4)
CPUs AMD Série Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
+ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIEIl:modo x8)*
+ 1x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:modo x4)
CPU AMD Athlon séries
+ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIEI:modo x4)*
+ 1x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:modo x4)
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagio
- Suporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX™
+ 1xSoquete M.2 Vertical (Tecla E) com médulo Wi-Fi-802.11ac

incluido (na I/O traseira)

Graficos « AMD Radeon™ Integrado Série Vega Gréficas na Série Ryzen
APU*
* Suporte atual pode vairar por CPU
» DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Memoria compartilhada padrao 2GB. Memoria compartilhada
max suporta até 16GB.
* A memoria compartilhada max de 16GB requer 32GB de memdria
de sistema instalado.
+ Suporta HDMI 1.4 com resolugdo max. até 4K x 2K (4096x2160) @
24Hz / (3840x2160) @ 30Hz
- Suporta Auto sincronizagio labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 1.4 (E necessario
um monitor compativel com HDMI)
« Suporta HDCP 1.4 com Porta HDMI 1.4
» Suporta reprodu¢ao HD Ultra (UHD) 4K com Porta HDMI 1.4

Audio « Audio HD de 7.1 canais com protegio de conteido (Codec de
4udio Realtek ALC892/897)
+ Suporta Protecao de Sobretensao

LAN + LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s PCIE x1
+ Realtek RTL8111H
« Suporta Wake-On-LAN
+ Oferece Suporte & Protecio de Relampago/ESD
- Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
« Suporta PXE
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LAN sem
fios

E/S do
painel
posterior

Armazena-
mento

Conector

« Moddulo Intel® 802.11ac WiFi (Pacote Gratuito)

+ Suporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac

+ Suporta banda dupla (2,4/5 GHz)

+ Suporta conexao sem fio de alta velocidade até 433Mbps
+ Suporta Bluetooth 4.2 / 3.0 + Classe IT de alta velocidade

« 2 x Portas de Antena

« 1x Porta HDMI

+ 2x Portas USB 2.0 (Suporta Protegao ESD)

+ 4xPortas USB 3.2 Gen1 (Suporta Protegao ESD)

« 1x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

« Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /
Microfone

+ 4 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporta RAID (RAID 0, RAID 1,
e RAID 10), NCQ, AHCI e Conexao a Quente
+ 1x Soquete Ultra M.2 (M2_1), suporta Tecla M Key tipo
2242/2260/2280 M.2 PCI Express modulo até Gen3 x4 (32 Gb/
s) (com Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge e Pinnacle
Ridge) ur Gen3 x2 (16 Gb/s) (com Series Athlon APU)*
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
* Suporta Kit U.2 ASRock

+ 1 x Gabinete de Alimentagéo de Intrusido

» 1 x LED de alimentac¢ao e Cabegote de Autofalante

« 1 x Cabecgote de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36W

+ 1x Plataforma de LED Ajustavel
* Suporta no total até 5V/3A, Tira de LED de 15W

» 1 x Cabegote de LED Fan AMD
* O suporte de LED do ventilador AMD suporte tiras de LED de
carga maxima de 3A (36W) e comprimento ate 2,5M.

+ 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do méxima 1A do ventilador (12W).
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+ 1x Conector da ventoinha do Gabinete (3 pinos)
* O Conector do Ventilador do Chassi suporta o ventilador do chassi
de poténcia do ventilador maxima de 1A (12W).
+ 1 x Conector do ventilador do chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CHA_FAN1 podem detectar automaticamente se ventoinha de
3 pinos ou 4 pinos estd em uso.
+ 1 x Conector alimentacdo ATX 24 pinos
+ 1x Conector de energia 8-pinos 12V
+ 1x Conector de 4udio do painel frontal
+ 1x Plataforma AMD LED Fan USB
+ 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Protecao ESD)
1 x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 2 portas USB 3.2 Genl)
(Suporta Protegdo ESD)

+ AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI

Funcoes
+ Suporta “Plug and Play”

daBIOS

+ ACPI 5.1 compativel com eventos de despertar
+ Suporta jumperfree
« Suporte SMBIOS 2.3
+ Multi-ajuste de Voltagem da DRAM
Monitor de « Sensor de Temperatura: Ventilador da CPU, Chassis, Chassis/

hardware Bomba de Agua

« TacOmetro da ventoinha: Ventilador da CPU, Chassis, Chassis/
Bomba de Agua

+ Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): Ventilador da CPU, Chassis,
Chassis/Bomba de Agua

. Controle multi-velocidade da ventoinha: Ventilador da CPU,
Chassis, Chassis/Bomba de Agua

+ Detecgio de ABERTURA da CAIXA

. Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, Vcore

SO « Microsoft® Windows® 10 64-bit
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FCC, CE

Certificacoes
+ Preparada para ErP/EuP (é necessdria uma fonte de alimentagao

preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
A defini¢oes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de
ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema
ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado
por sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracgao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper
¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de jumper nos

pinos, o jumper é "Aberto".

W W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS

(CLRMOSI)

umper de 2 pinos
(ver p.1,N.219) Jump P

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagdo. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto dos pinos no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto, nao apague o CMOS
logo apds ter realizado a atualizagao da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo
ap0s ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar
a encerra-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil
padrao do usudrio serdo apagados so se a bateria CMOS for removida. Por favor, néo se

esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.

Q Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a opgio do BIOS
"Limpar estado" para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre estes
terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird causar
danos permanentes a placa-mae.

. Ligue o botdo de alimentagao,
Suporte do painel de B o
. o botdo de reinicializa¢do e o
sistema

(PAINEL1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.2 13)

indicador do estado do sistema
no chassi deste suporte, de

acordo com a descri¢do abaixo.

HDLED- : -,
HDLED+ Observe os pinos positivos e

negativos antes de conectar os

cabos.

PWRBTN (Botdio de alimentagdo):
Q Conecte o botao de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para

desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botdo de reinicializagdo):

Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensdo S1/83. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagcdo, um botdo de reinicializagdo, um LED
de alimentagio, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu
médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e 0s pinos
correspondem de forma correta.
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. . SPEAKER Conecte o LED de alimentagao
LED de alimentacéo e DUMMY do chassi el d
o chassi e o autofalante do
Cabecote de Autofalante DUMMY .
. +5V | chassi a este cabegote.
(SPK_PLED1 de 7 pinos) o)fe)[e)e)
(ver p.1,N.° 14) 1 [0)[®)
|
PLED+|
PLED+
PLED-
- Rl =] < Estes quatro conectores SATA3
Conectores série ATA3 .y o
< < suportam cabos de dados
(SATA3_LI: X K
) o ==l v SATA para dispositivos de
ver p.1, N.° 12)(superior) )
) N armazenamento interno com
(SATA3_2: 157} IS
Lo £ £ uma taxa de transferéncia de
ver p.1, N.° 11)(inferior) < <
n ==l dados de até 6,0 Gb/s.
(SATA3_3:
ver p.1, N.° 9)(superior)
(SATA3_4:
ver p.1, N.° 10)(inferior)
Este cabegote ¢ utilizado para
Plataforma AMD LED
GND conectar o conector USB ao
Fan USB Py
. ! Dissipador de calor AMD SR3.
(4-pin USB_7) P -

(ver p.1,N.° 8)

Plataformas USB 2.0
(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1,N.217)
(USB_5_6 de 9 pinos)
(ver p.1,N.218)

Haé dois cabecotes nesta
placa-mée. Cada suporte
USB 2.0 pode suportar duas

portas.
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Plataforma USB 3.2 Genl Vous
Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3 5 6de 19 Pil’lOS) IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
(ver p.l, N.o 7) GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Hé um cabegote nesta placa-
made. Cada suporte USB 3.2
Genl pode suportar duas

portas.

Suporte de audio do painel O esEnCE#
WIC_RET

frontal

(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)

(ver p.1,N.222)

Este suporte destina-se a
conexao dos dispositivos de

dudio no painel de dudio frontal.

suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugoes no nosso manual e no

Q 1. O Audio de alta definicdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd

manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de

acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé nio precisa

ligd-los ao painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle Realtek

e ajuste o “Volume de gravagio”.

Conector do ventilador do

chassi
GND
(CHA_FAN?2 de 3 pinos) FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

(ver p.1,N.2 16)

Ligue o cabo do ventilador
aos conectores do ventilador e
corresponda o cabo preto com o

pino de ligagdo a terra.
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Chassis / Conectores da
ventoinha de bomba de
agua

(CHA_FAN2/WP de 4
pinos)

(ver p.1,N.°23)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

[N

Esta placa mae fornece
conectores de ventilador do
chassis de refrigeracdo a dgua
de 4 pinos. Se vocé pretende
conectar um ventilador de
refrigeragdo a d4gua de chassis de
3 pinos, por favor, conecte-o ao
Pino 1-3.

Conector da Ventoinha da
CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.22)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 34

Esta placa mae inclui um
conector de ventilador da CPU
(Ventilador silencioso) de 4 pinos.
Se vocé pretende conectar um
ventilador da CPU de 3 pinos,

por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI1 de 24 pinos)
(ver p.1, N.° 6)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentagdo ATX
de 24 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimentagdo ATX de 20
pinos, introduza-a no Pino 1 e
Pino 13.

Conector de alimentagao : @ﬁ'@ ¥ Esta placa-mae inclui um

de 12V ATX D000 conector de alimentagdo de 12V

(ATX12V1 de 8 pinos) 4 1 ATX de 8 pinos. Para utilizar

(ver p.1,N.o 1) uma fonte de alimentagdo ATX
de 4 pinos, introduza-a no Pino
1 e Pino 5.

Suporte de intrusao do 1 Esta placa-mée suporta a fungdo

chassi GND de detecgao de ABERTURA da

Signal

(CI1 de 2 pinos)
(ver p.1,N.2 15)

CAIXA que detecta se a tampa
do chassi foi removida. Esta
fungdo requer um chassi com

design de detecgdo de intrusao.
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Cabecote de LED FAN
AMD
(AMD_FAN_LEDI de
4 pinos)

(ver p.1,N.°5)

Cabegote de LED FAN AMD ¢é
usado para conectar o cabo de
extensdo de LED RGB que vem
com dissipador de calor AMD.
A conexdo de cabo permite aos
usudrios escolher entre vérios
efeitos de iluminagdo de LED.
Atengao: Nunca instale o cabo
FAN LED na orienta¢ao errada;
caso contrario, o cabo pode ser

danificado.

Cabegote de LED RGB
(RGB_HEADERI de
4 pinos)

(ver p.1, N.2 20)

Este Cabegote RGB ¢é usado para
conectar o cabo de extensdo de
LED RGB que permite aos
usudrios escolher entre vérios
efeitos de iluminagdo LED.
Atencao: Nunca instale o cabo
RGB LED na orientagao errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

* Consulte a pagina 35 para obter
mais informacdes sobre esta

plataforma.

Plataforma de LED

Ajustavel

(ADDR_LEDI 3 pinos)

(ver p.1, N.°21)

Esta plataforma é usada para
conectar caboi de extensdo
Ajustavel de LED que permite aos
usuarios escolher entre vérios
efeitos de iluminagdo de LED.
Atencao: Nunca instale o cabo
de LED Ajustavel na orientagio
errada, caso contrario o cabo
pode ser danificado.

* Consulte a pagina 36 para obter
mais informagdes sobre esta

plataforma.
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1 Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakupienie plyty gléwnej ASRock B450M/ac R2.0, niezawodnej plyty gléwnej
produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme¢ ASRock, rygorystyczng kontrolg
jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukeje, spetniajaca

zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jako$ci i wytrzymatosci.

zawarto$¢ tego podrecznika moze zostaé zmieniona bez powiadomienia. W przypadku
jakichkolwiek modyfikacji tego podrecznika, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie
internetowej ASRock, bez dal: powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna w

Q Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizowane,

odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzi¢ strong internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze
pobrac liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

« Plyta gtéwna ASRock B450M/ac R2.0 (Wspolczynnik ksztattu Micro ATX)
+ Skrdcona instrukeja instalacji ASRock B450M/ac R2.0

+ Pomocnicza plyta CD ASRock B450M/ac R2.0

+ 1 x ostona panelu Wejscia/Wyjécia

+ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 2 xanteny ASRock WiFi 2,4/5 GHz (opcjonalna)

+ 2x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

+ Wspdlczynnik ksztaltu Micro ATX
+ PCB z 2 uncjami miedzi

+ Konstrukeja kondensatorami stalymi

+ Gniazdo AMD AM4
- Digi Power design

« Sekcja zasilania 10

« AMD Promontory B450

» Technologia pamieci Dual Channel DDR4

+ 4x gniazda DDR4 DIMM

+ Seria CPU AMD Ryzen (Matisse) z obstugg DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamig¢ niebuforowa-
na*

+ Seria CPU AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) z obstugg DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamieé
niebuforowana*

« Seria CPU AMD Ryzen (Picasso) z obstugg DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamie¢ niebuforowana*

+ Seria CPU AMD Ryzen (Summit Ridge) z obstuga DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamieé
niebuforowana*

« Seria CPU AMD Ryzen (Raven Ridge) z obstugg DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 nie-ECC, pamie¢ niebuforowa-
na*

* Dla serii CPU Ryzen (Picasso i Raven Ridge), ECC jest obstugiwana
tylko z CPU PRO.

* Sprawdz list¢ obstugiwanej pamieci na stronie internetowej ASRock
w celu uzyskania dalszych informacji.

(http://www.asrock.com/)

* Sprawdz strong 22 w celu uzyskania informacji o maksymalnej
obstugiwanej czestotliwosci DDR4 UDIMM.

+ Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB

+ Obstuga moduléw pamieci Extreme Memory Profile (XMP)

» 15u pozfacane styki w gniazdach DIMM
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Gniazdo Procesor serii AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge oraz Pinnacle
rozszerzenia  Ridge)
+ 1xgniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE1:x16)*
+ 1xgniazdo PCI Express 2.0 x 16 (tryb PCIE2:x4)
Procesor serii AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
+ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE1:x8)*
+ 1xgniazdo PCI Express 2.0 x 16 (tryb PCIE2:x4)
Procesor serii AMD Athlon
+ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE1:x4)*
+ 1xgniazdo PCI Express 2.0 x 16 (tryb PCIE2:x4)
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
+ Obstuga AMD Quad CrossFireX™ i CrossFireX"™
+ 1x pionowe gniazdo M.2 (Key E) z wbudowanym modulem
WiFi-802.11ac (z tylu Wejscia/Wyjscia)

Grafika - Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii Vega w APU
serii Ryzen*
* Rzeczywista obstuga zalezy od CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Pamie¢ wspotdzielona, domyslnie 2GB. Maksymalnie pamie¢
wspoldzielona obstuguje do 16GB.
* Maksymalna pamie¢ wspoétdzielona 16GB wymaga zainstalowania
32GB pamigci systemowe;j.
+ Obstuga HDMI 1.4 z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K
(4096x2160) przy 24Hz / (3840x2160) przy 30Hz
+ Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR (High
Bit Rate Audio) z portami HDMI 1.4 (Wymagany monitor zgodny
z HDMI)
+ Obstuga HDCP 1.4 z portem HDMI 1.4
+ Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portem HDMI 1.4

Audio + Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem treéci (Kodek audio Realtek
ALC892/897)

+ Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

LAN + 1x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Realtek RTL8111H
+ Obstuga Wake-On-LAN
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Bezprze-
wodowa
sie¢ LAN

Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

Przechowy-
wanie

Ziacze
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+ Obsluga zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi/
ESD

+ Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

+ Obstuga PXE

+ Modut WiFi Intel® 802.11ac

+ Obstuga IEEE 802.11a/b/g/n/ac

+ Obstuga dwéch pasm (2,4/5 GHz)

+ Obstuga wysokiej szybkosci polaczen bezprzewodowych do
433 Mbps

+ Obstuga Bluetooth 4.2 / 3.0 + Wysokiej szybkosci klasa II

« 2Xxporty anteny

« 1xport HDMI

+ 2xporty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

+ 4xporty USB 3.2 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)

+ 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

+ Gniazda audio HD: Wejécie liniowe / Glosnik przedni / Mikrofon

+ 4xzigcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga RAID (RAID 0, RAID 1 i
RAID 10), NCQ, AHCI i Hot Plug
+ 1xgniazdo Ultra M.2 (M2_1), obstuga M Key typu
2242/2260/2280 modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)
(z Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge oraz Pinnacle
Ridge) lub Gen3 x2 (16 Gb/s) (z APU serii Athlon)*
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
* Obstuga ASRock U.2 Kit

+ 1x zlacze gléwkowe funkcji naruszenia obudowy

+ 1xdioda LED zasilania i zlacze gléwkowe glosnika

+ 1x zlacze gtéwkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W

+ 1x Adresowalne zfgcze gtéwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W

+ 1x zlacze gtéwkowe LED wentylatora AMD
* Ztacze gtéwkowe LED wentylatora AMD obstuguje paski LED o
maksymalnym obciazeniu 3A (36W) i dtugosci do 2,5 m.

+ 1x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
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+ 1x zlacze wentylatora obudowy (3-pinowe)
* ZYacze wentylatora obudowy obstuguje wentylator obudowy
maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1 A (12 W).
+ 1x zlacza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Ztacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* CHA_FANI moze automatycznie wykrywac, jesli uzywany jest
wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
+ 1x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX
+ 1x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
+ 1x zlgcze audio na panelu przednim
+ 1xzlacze glowkowe wentylatora LED AMD
2 x zlacza gtéwkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)
+ 1x porty gtéwkowe USB 3.2 Gen1 (obstuga 2 portéw USB 3.2
Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)

Funkcja + Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym GUI
BIOS + Obstuga “Plug and Play”

+ Zgodno$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 5.1

+ Obstuga bezzworkowa

+ Obstuga SMBIOS 2.3

+ Wielokrotna regulacja napiecia DRAM

Monitor + Wykrywanie temperatury: CPU, obudowa, wentylatory obudowy/
sprzetu pompy wodnej
+ Obrotomierz wentylatora: CPU, obudowa, wentylatory obudowy/
pompy wodnej
+ Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, obudowa,
wentylatory obudowy/pompy wodnej
+ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU,
obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodnej
+ Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY
+ Monitorowanie napiecia: Napigcie rdzenia Vcore +12 V, +5V, +3,3 V

System + Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
operacyjny

Certyfikaty - FCC,CE
+ Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscia
obstugi ErP/EuP)
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* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg:

http://www.asrock.com

Nalezy pamietaé, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg
A ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢ systemu lub

nawet powod uszkodzenie komp i urzgdzen systemu. Powinno to zostac zrobione
na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane
przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest

“Otwarta’”.

W W

Short Open

Zworka usuwania danych

z pamieci CMOS
(CLRMOS1)
(sprawdz s.1, Nr 19)

2-pinowa zworka

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamigci CMOS. Aby usunac i
zresetowal parametry systemu do ustawienn domyslnych, wytacz komputer i odlacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do
zwarcia pindow CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci
CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usuniecie danych z
pamigci CMOS po zakoniczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych
z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy
pamigtad, ze hasto, data, czas i domyslny profil uzytkownika zostang usuniete tylko po
wyjeciu baterii CMOS. Nalezy pamietaé, aby po usunigciu danych z pamigci CMOS,
usung¢ nasadke zworki.

opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu naruszenia

Q Po usunigciu danych z pamigci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj
obudowy.

117



118

Zlycze gtowkowe na
panelu systemu

(9-pinowe PANELI)
(sprawdz s.1, Nr 13)

1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Whudowane ztgcza gltéwkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek
nad tymi ztgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami glowkowymi i
zlgczami spowoduje trwale uszkodzenie plyty glownej.

Do tego zlacza gtowkowego
mozna podigczaé przycisk
zasilania, przycisk reset i
wskaznik stanu systemu

na obudowie, zgodnie z

HDLED- s L PR
HDLED+ przydzialem pinéw ponizej.

Przed podigczeniem kabli
nalezy zapisa¢ pozycje pindéw

plus i minus.

PWRBTN (Przycisk zasilania):
Podlgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze
skonfigurowac sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):
Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk
resetowania, aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawi iu i braku mozliwosci

wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sie w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wigczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego glownie sklada
sie z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci
dysku twardego, glosnika, itd. Po podigczeniu do tego zlgcza gtowkowego modutu panelu
przedniego obudowy, nalezy si¢ upewnié, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat
przewodow i pinow.
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. L SPEAKER Podlacz to tego zlacza
Dioda LED zasilania i DUMMY Howk diode LED
zlacze gtowkowe glosnika DUMMY giowkowego clode

. +5v_ | zasilania obudowy i glosnik
(7-pinowe SPK_PLED1) 6}
, obudowy .
(sprawdz s.1, Nr 14) 1 [@)
|
PLED+|
PLED+
PLED-
e} < Te czt k SATA3
Zlacza Serial ATA3 .y 1 o ¢ crlery ziacza
< < obstuguja kable danych SATA
(SATA3_1: K K
, o =l =lv dla wewnetrznych urzadzen
sprawdz s.1, Nr 12) o )

i | N pamieci z szybkoscig transferu
(G6rmy) 2 I_ |_ 2 danych do 6,0 Gb/
(SATA3_2: 5 g SRARR
sprawdz s.1, Nr 11)(Dolny)

(SATA3_3:
sprawdz s.1, Nr 9)(Gérny)
(SATA3_4:
sprawdz s.1, Nr 10)(Dolny)

To zk towkowe jest
Ztacze gtowkowe (_} Zgcze glowkowe ]es.
wentylatora LED AMD SND uzywane do podlaczania zlacza

. P+ USB na radiatorze AMD SR3.
(4-pinowe USB_7) P
USB_PWR

(sprawdz s.1, Nr 8)

Zkacza gtéwkowe USB 2.0
(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 17)
(9-pinowe USB_5_6)
(sprawdz s.1, Nr 18)

P-
USB_PWR

Na tej plycie glownej znajduja
sie dwa zlacza gtowkowe. Kazde
zlacze gléwkowe USB 2.0 moze

obstugiwa¢ dwa porty.
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Zlycza gtowkowe USB 3.2

Vbus.

Na tej plycie glownej znajduje

Vbus IntA_PB_SSRX-
Genl Inth_PA_SSRX- maressrxe sie jedno zlacze glowkowe.
IntA_PA_SSRX+ GND
(19-pinowe USB3_5_6) GND IntA_PB_SSTX- Kazde zlacze gléwkowe USB
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(sprawdz s.1, Nr 7) Inth_PA_SSTX+ GND 3.2 Genl moze obstugiwaé dwa
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy pOI"[Y.
1
. . oND . .
Zkacze gtéwkowe audio D EsENCES To ztacze gtéwkowe stuzy do
WIC_RET

panelu przedniego
(9-pinowe HD_AUDIO1)
(sprawdz s.1, Nr 22)

podtaczania urzadzen audio do

przedniego panelu audio.

panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykonac

Q 1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidlowo przewéd

instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w ztgczu gtéwkowym audio
panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:
A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podtgczaé dla

panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywnié mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek Control i
wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

Zacze wentylatora
obudowy

(3-pinowe CHA_FAN2)
(sprawdz s.1, Nr 16)

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

Podlacz przewody wentylatora
do zlacza wentylatora i dopasuj

czarny przewod do styku masy.
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Z3cza [wentylatora

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
pompy wodnej obudowy FAN_VOLTAGE

GND

(4-pinowe CHA_FAN2/
WP)
(sprawdz s.1, Nr 23)

[N

Ta plyta gtéwna udostepnia
jedno 4-pinowe zlgcza obudowy
wentylatora chtodzenia wodnego.
Jesli planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora
chtodzenia wodnego obudowy;,
nalezy je podlaczy¢ do pinéw 1-3.

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

(4-pinowe CPU_FAN1) FAN_VOLTAGE
(sprawdz s.1, Nr 2)

Ztacze wentylatora CPU

12 34

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pinéw 1-3.

ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 6)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlacze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢
je wzdtuz pinu 1 i pinu 13.

Ztacze zasilania ATX 12V 8 5 Ta plyta gtéwna udostepnia

(8-pinowe ATX12V1) ULy 8-pinowe ztgcze zasilania ATX

(sprawdzs.1, Nr 1) 4 LU ) 12 V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podiaczy¢
je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.

Ztacze gtowkowe czujnika 1 Ta plyta gtéwna obstuguje

naruszenia obudowy GND funkcje wykrywania

(2-pinowe CI1) Signal OTWARCIA OBUDOWY,

(sprawdz s.1, Nr 15)

ktora wykrywa zdjecie pokrywy
obudowy. Ta funkcja wymaga
obudowy z konstrukcjg
wykrywania naruszenia

obudowy.
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Zlycze gtowkowe LED

Zlacze glowkowe LED wentylatora

wentylatora AMD b S ) AMD jest uzywane do podiacze-
(4-pinowe AMD_FAN_ nia przedtuzacza LED RGB,
LED1) dostarczonego z radiatorem AMD.
(sprawdz s.1, Nr 5) Polgczenie kablowe umozliwia
uzytkownikom wybor sposréd
réznych efektéw $wiatta LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ kabla LED wentylato-
ra w nieprawidlowym kierunku;
w przeciwnym razie kabel moze
zosta¢ uszkodzony.
Zkacze gtéwkowe LED ] To zlacze glowkowe RGB jest uzy-
RGB 12V G R B wane do podigczenia przedluzacza
(4-pinowe RGB_ LED RGB, ktéry umozliwia
HEADERI1) uzytkownikom wybor sposréd

(sprawdz s.1, Nr 20)

réznych efektow $wiatta LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zostac uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace
tego ztacza gléwkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 35.

Adresowalne zltacze
gtéwkowe LED
(3-pinowe RGB_LED1)
(sprawdz s.1, Nr 21)
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1
GND
DO_ADDR

vouT

To zlacze gléwkowe LED jest
uzywane do podigczenia adreso-
walnego przedtuzacza LED, ktory
umozliwia uzytkownikom wybér
spoérod réznych efektow Swiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ adresowalnego kabla
LED w nieprawidlowym kierun-
ku; w przeciwnym razie kabel
moze zostac uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace

tego zlacza gtéwkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 36.
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(p.1.No. 18 Z}|)

USB_PWR
P-

ZORYP—R—=RiclZ 22D

Ay A —HEFENTOET,

% USB 2.0 Ny X —I3.2 DD
— Y R—hTEET,
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USB 3.2 Genl "\ —

Vbus.

ZOYP—R—RIZiZ1DOD

(19 ¥~ USB3_5_6) ‘A;A:::: Gss N E =N ENTOET,

(p.1.No. 7 ) o o olopmare st 34 USB 3.2 Genl N\ A —Id,
napasstxe (OO 2DDKR—MeYR—FTEE

e < Mo

A=A VA IV S I TONYE =, 7k

FaF S — M A TFASRIUCA =T A

(9 ¥ HD_AUDIO1) TINA R i BTeHDE

(p.1.No. 22 B#) DTY,

1.

&

AT T4 =2a>d =Ty o> > Y R—RLTOET D, IELL
BHET B72DICIE, > —>DINFIVTA Y= HDA ZHIR— KL TV BT EDRET
To BEODIXTLZRDHIBICE, B D=2 TN BEO>+—>DY =2 T )L
DITRICHE S TTEE U,

. ACY7 F—T 1A/ SRV B S B AL RDR T T C Rl N R F—T 12\

Z—IZHROHFTLIZE U,

A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L Ic##t LE T,

B. Audio_R (RIN) % OUT2_R IZ, Audio_L (LIN) Z OUT2_L Icf%#i LF T,

C. 77—X (GND) % 7—X (GND) Ic## L E T,

D. MIC_RET & OUT_RET (3, HD A —7 1A\ IVEH T, AC'97 F—F 137 V%IV
TlEChSZ 9 2R EEH DFEE /o

E. 70> hA 0BG BICiE, Realtek > NT—)L7 N2V D[ FrontMic | % 7T,

(R e B | 2l L T<IEE 0,

SN =TTV ARG R— Ty =TT 7> Ay
(3 ¥~ CHA_FAN2) @ND Z—ITHERE L, BiRe 77—
(p.1.No. 16 Z) FAN_VOLTAGE o EbETLIEE,

FAN_SPEED




T — | U —Z—R
VT TV ARIR

(4 ¥ CHA_FAN2/WP)
(p.1.No. 23 &)

[N

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

ZORYP—R—RiclF 4V
KGH Y= a2
ICEFENTOES, 3D
=V IKGEN T 7 7 P
T BLAITIE B 1-3 1T
LTL7zEn,

CPU 77>aAXTR
(4 ¥ CPU_FAN1)
(p.1.No. 2 i)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 34

COXY—R—RiF4r
CPU 77Y (E&T7>)aAxy
ANEHENTOET, 3V
D CPU 77 72t 255
I BV 13 1T LTLE
S,

ATX EJRIRT X
(24 ¥/ ATXPWR1)
(p.1.No. 6 ZH)

CORYP—R—FRid 24>
ATX BRI T 2NN
TWET, 20 ¥ D ATX EH
AT AIE B 1813
IHEDETHRLTLITIZE N,

ATX 12V BRI R TR — ZHORYP—R—RiF g~

(8 ¥/ ATX12V1) 8%%8 ATX12V BIRIRT 2 —h%

(p.1.No. 1 ZI®) 4 1 TRENTVET, 4 LD ATX
EBFREMHTIZ. EV 1L
SICEHETHHLTIZE,

J—=AA Y a—Yay : CORP—R—RiZTv—

SZe 5 A= ENC LR

Q¥ Signal WIS % o — A B BRI

(p.1.No. 15 Bt

BEZ Y R—RLE T, TOREEE
WKid ovy—y AV Mb—yay
MHRG I E NIz v — W
WETY,

B450M/ac R2.0
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AMD 77 LED AMD 77> LED \y X —7%
Ay H— v LT AMD b— k2 2ic
(4 ¥> AMD_FAN_ ffJELT\% RGB LED 4L
LED1) =7 )it LES, r—7
(p.1.No. 5 ZiR) IR UL, I— =13
FIER LED T4 T4 750
TR TEE T,
772 LED 7 —7 Ui
B> 7 A O 0T
{IZEW WS T IOy
FRLTr—7IhHMHHT BT
HET,
RGB LED N\ &' — , T RGB N\ X —I RGB LED
(4 ¥ RGB_HEADER1) 12VG R B MR — 7 )V DRI AF &

(p.1.No. 20 BIR)

Nk a——i 3 FEs
F73 LED aFIHRIR D SR
BTENTEET,

113 : RGB LED 7 —7 )L
FES T IO R0 TS
F2EW, B T SO 4
L —TIIMHRT BT HH
DET,

* TONY XTI T 2R
IRIZDWNTIE, 35 XR—=V T
ST,

7 RLY7)V LED ;
Ay R — GND
(3 ¥ ADDR_LEDI) Pt

(p.1.No. 21 BR)

TONYHA—ZfEHLT,

7 RLY T )V LED @EE—T )V
T, Y13 & F
&R LED A T4 VT 5D
SEHRTEE T,

13 : 7RLY 7))V LED

I —T A& 72 A ICED
FF Tl EN, MiEsTz /5
PSR, r =)V
T 2T HLET,

* TONy A —IC BT SR
FERICOWVTIE 36 =27
BT E W,



B450M/ac R2.0

A

1 &1

I S5 BASOM /ac R2.0 AR + 0 R 704 B B P R R BB 2 P P
RERTFRANEAR « TARULIT L R LRI A KA SRS B 1 HISTRLPERY -

114

]

AT FAR RS F1 BIOS U RTREE R » B » KF A AT RE ARERTERL » K01
SBITEH]  WIREFMEERNERL > WEFHIRA G L AELER L B2
FINHATIEA o AIFAETF G M FAERRIERSLFF > G Vi IaE A THTPA55 LIE G T
FERTFAZISHIEE o (it Al LITEEEERA0G FHEIRFT VGA 7l CPU ZHFIF » 4
HERAk http://www.asrock.com ©

A i=E B
a</B

ASRock B450M/ac R2.0 FHfz (Micro ATX HlkE R <)
HEEE B450M /ac R2.0 [RH A 45

1EHE B450M/ac R2.0 SLEFHE

1 x I/0 MR

2 x EBAT ATA (SATA) 3£ (JE0)

2 x 85 WiFi 2.4/5 GHz K& (3E19)

2x WB2 (fft M2 FRPE(HF ) (G%E)
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1.2 #i&

¥a

CPU

o Micro ATX #t& R ~f
o 2 BEE| SR RS
o FRER AR

o AMD AM4 Socket

» Digi Power design

o 10 HJFEARS T

o AMD Promontory B450

« WiE3E DDR4 N1ERIA
« 4xDDR4 DIMM 1#
« AMD Ryzen % CPU (Matisse) 37 {3 DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC JzJE ECC » FELHNTF *
« AMD Ryzen 5% CPU (Pinnacle Ridge) 37#3f DDR4 3200+(OC)
/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC J2JE ECC » JEGRHINTF *
« AMD Ryzen %% CPU (Picasso) 37$3f DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC [ JF ECC » FEEHINTF *
« AMD Ryzen 5% CPU (Summit Ridge) 37§ DDR4 3200+(0C)/
2933(0C)/2667/2400/2133 ECC J2JE ECC » JEGRHINTF *
« AMD Ryzen %% CPU (Raven Ridge) 37§ DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 FE ECC » FELRHNTT *
* Xf T Ryzen 5251 CPU (Picasso % Raven Ridge) * 1 PRO CPU £
FfECC »
“IH SRR EHT Memory Support List ([ AfFSZH#51) T
fEIEE © (http://www.asrock.com/)
1% %55 22 T1 T f% DDR4 UDIMM Bt K7 HFARZR ©
. XFERGENTFRASE ¢ 64GB
« 2§ Extreme Memory Prole (XMP) PAIF AR
« DIMM f@fEH 15 u <Efi



B450M/ac R2.0

it

E R

Ih
5

LAN

AMD Ryzen %% CPU (Matisse, Summit Ridge #A Pinnacle
Ridge)
« 1x PCI Express 3.0 x16 ffif§ (PCIE1 : x16 f&z{ )*
« 1x PCI Express 2.0 x16 fif§ (PCIE2 : x4 1= )
AMD Ryzen %3 CPU (Picasso, Raven Ridge)
« 1xPCI Express 3.0 x16 ffifl§ (PCIE1 : x8 f5={ )*
« 1x PCI Express 2.0 x16 il (PCIE2 : x4 1= )
AMD Athlon %% CPU
« 1xPCI Express 3.0 x16 ffifl§ (PCIE1 : x4 f5=( )*
« 1x PCI Express 2.0 x16 il (PCIE2 : x4 1= )
* R NVMe $SD ATEREhE
« #f AMD Quad CrossFireX™ FlI CrossFireX ™
« 1x#EH M.2 Socket (Key E) * ll45H WiFi-802.11ac itk
(fFlE 10 +)

o Ryzen 271 APU Hf9EERL AMD Radeon™ Vega 52 5I|[EIF *
* LR FFRTREN CPU A2k
o DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
o BRAILENTF 2GB o R RILEINTFIL 16GB ©
* e RIEEINTF 16GB T BHZ 4 32GB AGHINTF °
« SFF HDMI 1.4 » 24Hz B AR T]IE 4K x 2K
(4096x2160)/
30Hz I AJIX (3840x2160)
o JEIT HDMI 1.4 50 (FFZEFRZAR) HDMI Ionas ) ZFF Auto
Lip Sync ~Deep Color (12bpc), xvYCC Il HBR ( = {328 E 4 )
« 5B HDMI 1.4 i 157 £f HDCP 1.4
o JEIT HDMI 1.4 3 I 52FF 4K #8518 (UHD) #/

o BENARFIIEER 7.1 CH MG &5 (Realtek ALC892/897
FINYR SRR )
o RFERIBRT

« PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o Realtek RTL8111H

o 7FF Wake-On-LAN ([%_-mifig )

o ZFFEH /ESD (R

o ZFRFERESILIKM 802.3az

« FFPXE
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Jtk LAN

RHER 1/0

ik

0

« Intel® 802.11ac WiFi

« SZFF IEEE 802.11a/b/g/n/ac

o XFPUES (2.4/5 GHz)

o SRFRE 433Mbps P ERITCL&IE RS
o 7§57 Bluetooth 4.2 / 3.0 + (5% Class I

o 2x RERIHI

« 1x HDMI ¥

« 2x USB 2.0 %[ ( 345 ESD {47 )

« 4xUSB 3.2 Genl il ( SZ£F ESD {£47)

« 1xRJ-45LAN [0 » 77 LED (ACT/LINK LED F[l SPEED
LED)

o EE S IHETL - B / BT e 1 Z X

+ 4xSATA3 6.0 Gb/s #2[11 » % #F RAID (RAID 0 ~ RAID 1 F]
RAID 10) ~ NCQ ~ AHCI FlI#ud#i
o Ix B M2 20 (M2_1) » 385 M Key F7 2242/2260/2280
M.2 PCI Express 155 » 2/ Gen3 x4 (32 Gb/s) (Matisse,
Picasso, Summit Ridge ~ Raven Ridge f[I Pinnacle Ridge) 3K
Gen3 x2 (16 Gb/s) (Athlon & %I] APU)*
* 37 FE NVMe $SD ATEREhL
* SRR U2 B

o 1xHUFERE AL
o 1x HLJF LED F4775 B B2
« 1xRGBLED #3k
* B LSRR 12V/3A, 36W LED 4T 4%
o 1x A[SH4k LED £ZH
* @A RER E 5V/3A, 15W LED AT 5%
« 1x AMD XU/ LED #H
* AMD R\ LED 23 FFf R ECH 3A 36W) ~ IR KE N
2.5 HHJ LED £ 5% ©
« 1xCPU WGEE (4 )
* CPU WG EEO S Fi A s 1A (12W) THZRIY CPU XU e



B450M/ac R2.0

o IxHIFENEED (3 £)
* A NEE O TR AR KN 1A (12W) BIFLFE RS ©
o 1x MRS/ KEREEE (441)  CEFRENXGRHETIEH])
*HLAE 1 KRR SCF B = 2A (24W) THZRRY7K i KU
* CHA_FAN1 FJLLE M 3 IS 4 ISR EIERE -
o 1x24%F ATX BB
o 1x8%T 12V HJFEEL
o 1 x HHEMR S A
« 1x AMD LED X USB $2i#
« 2xUSB2.0 #H (37FF 44 USB2.0 i » SFF ESD (#7)
o 1xUSB 3.2 Genl £l (3fF 2 1> USB 3.2 Genl i1 » SZFF

ESD fR17)
BIOS &k « AMI UEFI Legal BIOS » F %155 GUI
A o R CRIEEIAY

« ACPI 5.1 AMEEE
o XFFRBEE (jumperfree)
« % fF SMBIOS 2.3

« DRAM HEZ WiHEE

T i o WREERM - CPU ~ HLFE ~ WU / KX
o NUBFGHIT - CPU ~ HLAE ~ HLAE / KE RS
o BENE (RIE cru iRE H B EENFENEEE ) : CPU
HUFE ~ HLFE 7 KE R
o RUm% MRS cPU ~ HUAE ~ U 1 KERG
« CASE OPEN (HLFEHTH) faill
o HJEUAYE © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ Vcore

BIERS « Microsoft® Windows® 10 64-bit
iNIE « FCC~CE

o ErP/EuP ZFF (FTE T ErP/EuP HIHEIR)
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BRI IEE o E IR A TIPS ¢ http//www.asrock.com

AN IREEIA T —E N - 15 VA% BIOS % & » A “HEETHEA" - SEH
BETHEHITR - EATRELNAERARIFIE N - BN RGEAIA F RIS i 17
o BT LT E A RBFIZE o 2l I B TEEARImRE I T 5 7
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B450M/ac R2.0

1.3 B&igE
B B AR BB - RIPEEME RN L et B » PR 8T o AR
BHAEN LA 2EBREDE - BREL CTTRET o

W W

Short Open

&k CMOS Pksk

(CLRMOS) Cll9)
(WE 150> 19 4) 2 FHBE

CLRMOS1 RVFZIERR CMOS R - ZUERIEE RS HEEAOLE
TERATTEN - MEIF B3 T RFLREL o 0% 15 )5 HABEIEE
CLRMOS1 FREHIEGEE 5 7 o (B2 > iEZ)1EHHT BIOS 51z ENER CMOS °
WNRIEFEEENFERL BIOS B #TEiEkR CMOS » MIWSEEERYE » FAE =I5
PUTIERR CMOS $1F  151ER » %55 ~ B ~ WHEAIA P BOAR E S RIER T
CMOS HLHIE A & 1ER: o EILEFEERR CMOS J5E T BEELIE -

Q IR IEERR CMOS »HIAFFTIT A RS IIE] © 1K BIOS EIT “Clear Status” (EFRIAZE)
VBB HT— MR AR EATIER
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SO
(9 T PANEL1)
(MEL1T 13 D)

1.4 HREIEZEREIFIZEDO

WREBIFIEE I TRBE © TEFRBRANERE X LB C] - o FRBR AR E X 2L
SERIFIEE I L AN ENGE R X NERF -

T IR E DD » FL
TR - R
FIARGERESIET T E B2
e o TEIEBESMIRTIBIC T
EMEH -

HDLED-
HDLED+

PWRBTN (HEiE#4) :
EEFIFGRTAIN LR BV o (AT LUBE B AR R AR SE ) 77 2

RESET (ZE&#+#) :
LY FERTER LA E EALH] o AARTTENISEN] » TEEAITIEH BEREE) » #
BRI EREIE] -

PLED (F% iR LED) :
FEBEFIH FGRTEIR _ERIRBIRTSHEAT o ARSI (EHR(ENT » Ik LED SZEE » %404
TE 81/53 FEHRAXZSHT » It LED [AM: o 52 ALAE S4 BERR-R BN (85) S » I LED

HDLED (##%3) LED) :
EEEIWFFRIEIR LAIREALIE ) LED #5747 o MEALIETE RN G ALIERS » i LED
FERE ©

BN T HARIEN AT EITT A TSR o BIANR S L BE iE iz ~ B
FJR LED ~ #4155 LED $R 4T ~ 1/ as o Rl AERT N R B2 IS -
ARSI L FIEH I 7 A IEAB UL




B450M/ac R2.0

N P Fad = T fevan
FL I LED A7 5550 o

(7 £ SPK_PLED1) ?éjvmfy |
(ME 1T F1ah) .

©)
Q

5. |
PLED+

PLED+

PLED-

XPUAS SATA3 H20 S it iy
6.0 Gb/s ¥R 1% 2R P
TER#Z 450 SATA HifEL -

ERAT ATA3 20
(SATA3_I:
WE1T F124)
(L)

(SATA3_2:
WE1TT F11)
(T)

(SATA3_3:
WE1TT > o)
(L)

(SATA3_4:
NE1T F104)
(T)

SATA3_1 SATA3_3

SATA3 2 SATA3 _4

IEZ A T%# AMD SR3
AMD LED JU/5 USB oo HAEE LA USB B0 -
i or
(4%t USB_7) 2
(W& 170 28 4) 1

USB_PWR

MR A 2 M E -
USB 2.0 #2H AT ISZF5 9 4
I e

USB 2.0 2
(9%TUSB_3_4)
(MEL1T-E17 1)
(9- %t USB_5_6) !
(ME 1T E184)

P-
USB_PWR
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USB 3.2 Gen1 #2} WA R — 1 -

Vbus IntA_PB_SSRX-

( 19 %1— USB3_5_6) IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ USB 3.2 Genl ?gﬁfl]ﬂj{j\iﬁf
IntA_PA_SSRX+ GND
(BT H7 ), ooQlgmmere P -
\MA:PA:SSTX* GNI’; -
GND IntA_PB_D-
i S
ATTHIAR & 53420 OND sENCE# BB T4 S s a5 i B2
(9%t HD_AUDIO1) M e BTSSR

(100 5 224)

Q 1. [EE BB - (EHLAE ERIENGES TS +F HDA A REIE 5 LI o 110
HA T F M FIHLFEFAET A LS % 55
2. WIREER ACT 97 EWEINRT » 1EHZHELL T B B R 5 #iiehl <
A. 1§ Mic_IN (MIC) 1%#%]| MIC2_L °
B. {¥ Audio_R (RIN) ###] OUT2_R * {§ Audio_L (LIN) i££%] OUT2_L °
C. J5 1T (GND) 22| #e#5 (GND) °
D. MIC_RET 1 OUT_RET HH F e E4MIENT o BAFEEIN AC 97 EHTENE
B -
E. BIEHRIZ N » 17 F] Realtek FEFEHT LAY “FrontMic” (FiZ5 /M) BT+ »
A% “Recording Volume” (FEE#H) °

WUFE X2 BN RS ERES R D
(3 %t CHA_FAN2) @ND o B LG VLD Bt 1A -
(1T 816 ) S




B450M/ac R2.0

WUFE 1 K XmEE D
(4 %t CHA_FAN2/WP)
(MEE1TT» 523 )

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

[N

BEEMFR R 4 KRG
KR o ANRIESTEE R
3 FHLRE K MU 1ERE
EEREIFTE 1-3

CPU NG
(4%t CPU_FAN1)
(WE1TT> E21)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 34

IR 4 51 CPU MR

(BFE ) B0 - FRE
FISEER: 3 4 cPU NG - 1&
W EIEREEET 1-3

ATX HFEO MR 24 5T ATX I
(24 ¥t ATXPWRI1) B2 o (A 20 £t ATX
(WE1TT-Fe 1) LR o TEVEETRED 1 FOERR 13

HEE -

ATX 12V B b ° LR 8 51 ATX 12V 2
(8%F ATX12V1) 8%%% Ui o B 4 51 ATX L
(ME1T F14) s g J5 o AEUYETEA 1 RIETEA 5

E" °

HUFERE A B2 1 It F#7 FF CASE OPEN

(2%t cn) SignilND (MUFEFTHF) FRMIZHEE - Fam

(1T FE151)

WU RGIRT » WINRER
FRAE AT AN -
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AMD X7 LED #£H AMD X5 LED %2 %52

(4%F AMD_FAN_ ' !;%@%@ AMD HA S8 5 RGB LED
LED1) ER-Z% o EREA LA IR P
(WEFE1THs5D) JEREANFIRY LED AT YRR -

& KU LED &&REH @Y
MeEiR, B, KLESHIR.

RGB LED £z 1 Itk RGB # M T %4 RGB LED
(4 % RGB_HEADERI ) 12VG R B EKEL > Ak P EEARER
(17T %20 1) LED AR -

i£E: RGBLED &% %A mEY]
MR, B, KHSHIR,

G S EE 35 U1 1 X 0
WG

Al Stk LED B2 1 [ HER T n] 4k LED
(3% ADDR_LEDI1) ob apSho KL > Ak A P EEAER
(LE1TT 21 1) vout LED fTE50 5 -

TR SRIERAERE
AI S LED %, &MEHRE

BB 36 U1 T HEX TN
B -
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B450M/ac R2.0

BARRER N THRAE R Rim R fIE H E L B S)/T 11364-2006 THLT-
(BEF IR PERIN R R BFE R M TA R - FELURIE T & 185
i E BN EEE EYREBOTR B £ ECZE AR M PR Al Y8k
WG~ W= ™ SR ERHARR o (K FSRALE o SR AR i ERI L B
TELE—Z R o B—FRZ TR 2 M ME AR o It e
PMRBEREARD 10 4 -

10

FEREVRBTREN BN R SR

AT BRI R A A EYRSOT R GIR RE R - E ST R
FeBiR -

%B{#%w ﬁ%%ﬁﬁﬁ:%

T (Pb)| £/ (Cd) | 7K (Hg)| 7SHMEE (Cr(VD) & RIS (PBB) % IR — 4%k (PBDE)
EI1RI L AR
mepa |~ | 9| © © © ©
INRIE 5%
magstt | X | © | © o o ©

O: FH%H BH EVRTE LI EATE Y TR ) & E97E SJ/T 11363-2006 FR4ERLE
HIFREERLLT »

X: FRTH FH EVRE DTEZE T T R & B H SJ/T 11363-2006 HRik
FUERIBR TR » PZER TR &R 54 2002/95/EC HUHITE -

ik« P ST R MR AR IR - SRIETE— M ER BERR T -
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=0 A
1 &7
JRCGHH A E HEEE B450M/ac R2.0 FHEM » A TGRSR L EEE » @—FEZEN
e

(i
{ERARI A SERE M o RS AL BRI A T R A fE 2 TEETTE R GG it
FERIEGE

HIFS LR AINS e BIOS BREEFTRE & AT » AT LU T BN G B E AR A TEA ©
WAFMEEIERL - AT EEEHEUE TG EFIRA - TABIMNEH] » FHETE

Q K EBEABRA AT AR » 7L ARG AR A A A (PR F e B o JEstt
A LITEBESEHERE R E R ATHY VGA R R CPU STHRIF B o I,

http://www.asrock.com.

1.1 BRAT

« ASRock B450M/ac R2.0 &M (Micro ATX R ~T)
o FEEZ B450M/ac R2.0 PLE L EEFE RS

o FEZL B450M/ac R2.0 STHEEHE

o 1x1/O HRINE

o 2xSerial ATA (SATA) BRHERR ()

« 2 x FEE WiFi 2.4/5 GHz K45 (GEF)

o 2x RS GEAR M2 HEEE) ()
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1.2 /1%

TH

CPU

ERFHE

OISR

= el

B450M/ac R2.0

o Micro ATX R~
. 20z % PCB

BeaE oI
o [EIREEAG

o AMD AM4 Socket

» Digi Power design
« 10 BITHALERE

o AMD Promontory B450

. 588 DDR4 A BRI
« 4xDDR4 DIMM ffill
« AMD Ryzen %% CPU (Matisse) 37 1% DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & FE ECC ~ HEXE {EAC 1HHE *
« AMD Ryzen % CPU (Pinnacle Ridge) 37 % DDR4 3200+(OC)
/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & FE ECC ~ HEXE AT I HE *
« AMD Ryzen % CPU (Picasso) 37% DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & FE ECC ~ AR EACIERE *
« AMD Ryzen 5% CPU (Summit Ridge) 374% DDR4 3200+(0C)/
2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & FE ECC ~ HEXE {EiAr I HE *
« AMD Ryzen %% CPU (Raven Ridge) 1% DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 JE ECC ~ HEAE A [HAE *
* #{# H Ryzen F5!] CPU (Picasso ~ Raven Ridge) > {# PRO CPU
F 4% ECC °
*INFEHE LG - FER R, FRROIERE SRR -
(http://www.asrock.com/)
* B> DDR4 UDIMM i mFEZ S0 » F 2RI 22 H o
o RAFRMECIEIEA R - 64GB
« 1% Extreme Memory Prole (XMP) ACIEREHH
o 15 u ¥R

AMD Ryzen 7% CPU (Matisse, Summit Ridge % Pinnacle Ridge)
o 1xPCI Express 3.0 x16 ffif#i (PCIE1 : x16 f&X )*
« 1x PCI Express 2.0 x16 il (PCIE2 : x4 15X)
AMD Ryzen %! CPU (Picasso, Raven Ridge)
« 1xPCI Express 3.0 x16 ffif#i (PCIE1 : x8 158z )*
« 1x PCI Express 2.0 x16 it (PCIE2 : x4 15X)

161



162

B

il
EF‘II_I‘;

LAN

AMD Athlon ;%51 CPU
« 1x PCI Express 3.0 x16 ffif& (PCIE1 * x4 &z )*
« 1x PCI Express 2.0 x16 ffiff§ (PCIE2 * x4 =X )
* 3 HE NVMe SSD 1 B BRI RS
« % AMD Quad CrossFireX"™ J CrossFireX™
o 1xHEE M.2 ffiFE (Key E) » 565 WiFi-802.11ac f5ifH (fERE
1/0 k)

o $&570 AMD Radeon™ Vega Series Graphics Z2fA Ryzen 52751
APU*
* EE R AT RERE CPU CitE
o DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
o THEALFECIERE 2GB « RALAECIEREE 16GB ©
* e R FEOERS 16GB T %48 32GB AffACIERE
o STEEREATE 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @
30Hz TR HDMI
o IR HDMI 1.4 8845 (FHAR HDMI B fids ) 7Y
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC Jz HBR
(rmfZesEat)
o 1EE HDMI 1.4 B EERA HDCP 1.4
o SIE(H A HDMI 1.4 B EHREIT 4K Ultra HD (UHD) /%

« 7.1 CHHD HFil&NEIR# (Realtek ALC892/897 5 T\
%) IhE
o HIEEZENIFE

« PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o Realtek RTL8111H

o SRR AN

o IRER HERE

« 7% 802.3az EEE HifE £ AAEE

« 1% PXE
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AR LAN « Intel® 802.11ac WiFi 154
« 371% IEEE 802.11a/b/g/n/ac
o SERHEE (2.4/5 GHz)
o STPEEE 433Mbps B S EA
o TIREEF 4.2/3.0 + FERAl 1

#“ER /0 o 2x KHEEER
« 1x HDMI i#iE5
o« 2x USB2.0 R (HIRFHENRE)
« 4xUSB3.2 Genl :#EHR (SLIREHERE)
« 1xRJ-45 LAN ;8% » & LED (ACT/LINK LED K SPEED
LED)
o HD FHdEfL : RESHA AT BRIV, 285

RERE o #2f 4 x SATA3 6.0 Gb/s £258 » Z7#% RAID (RAID 0 ~RAID 1 ~
B RAID 10) ~ NCQ ~ AHCI K2\
o 1x Ultra M.2 ffi85 (M2_1) » 8% M Key % 2242/2260/2280 M.2
PCI Express 1540 (55 ] Gen3 x4 (32 Gb/s)) FHM
( AL fif Matisse, Picasso, Summit Ridge ~ Raven Ridge 2 Pinnacle
Ridge ) B H Athlon 5251 APU Ff » 55 AJ3E Gen3 x2 (16
Gb/s)*
* F 1% NVMe SSD 1E BB HE
* PR U2 B

B8 o 1 x BEERTTAEES
o 1x IR LED RMIn\HEst
« 1xRGBLED #Egt
* $EEHR SR 12V/3A 0 36W LED {5
« 1x A4k LED HEgt
* R PR 5V/3A 0 15W LED {5)&
« 1x AMD Jil/7 LED HESt
* AMD JElfF LED #E&t LED A5 A 4% 3A (36W) Y E#IF 2.5
ARIEE -
« 1xCPU EFE#H (4-pin)
* CPU JB\ R BRI PRI 1 1A (12W) EURTHZRRY CPU JEUG ©
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o 1 x PR EFEZEH (3-pin)
* EER IR SRR & 1A (12W) JAUR D 2SR R UG ©

o 1 x BEER KIS B EUREEUE (4-pin) (BFEAU R EE EE])
“BEER K BUE EURERE S IR B S 2A (24W) EURTHZRRY 7K
JEF °
* QR 3-pin B 4-pin EURE A » 7] BB){EH CHA_FANI °

o 1x24 pin ATX ZEJF#EH

« 1x8pin 12V FEJFEE

o 1x AHEMR & A

« 1x AMD LED Jil/53 USB Bkt

o 2xUSB 2.0 HEEt (3788 4 1 USB 2.0 3B ) (STERAFERE)

« 1xUSB3.2 Genl #E#T (4% 2 {1 USB 3.2 Gen1 JHIf#H )

(HIRFFERE)

BIOS TJKE « AMI UEFI Legal BIOS &% 35 GUI 1%
o SHE THERRNA
« ACPI 5.1 FF&ILEE 5 B BAGE
o RGP
« % SMBIOS 2.3
« DRAM HfE% EF#

e o RERE : CPU ~ BRER ~ B KIS EH RS
B8RS o JEUGEESHET ¢ CPU ~ B ~ BRI B ES

o BEEE (K CPU IR B BhaR i WU )
CPU ~ t&5% ~ BRI BH S

o RS EHELEH 0 CPU ~ KR ~ B K BN ER

. % Fa'ﬁEﬁUE?EI

. BEPE ¢ 412V ~ 45V ~ 3.3V ~ Veore
EZERIR « Microsoft” Windows® 10 64-bit
B « FCC~ CE

o ErP/EuP ready (ZHEL{ffi ErP/EuP ready ZEIFHLIER
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* T ERFEAAR » #5 EHAHIHE%; ¢ http://www.asrock.com

Zﬁ& TSR AR R I » Ff A% BIOS HHORE ~ FRAIE

BRI R TR - AT G BT IET L, - T
G TR AT SE - (IE T ARG R - BRI
B ERL TR BT A 7 -

FEEAX
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1.3 BLERERTE

EPIRIRBOE BRI - ERGIEEESII LIS - 2Bk sy TEkky - #RE
BRERIEEAESTI L > 2Bk THERL -

- @

Short Open
&k CMOS PR

(2R 1 E - 2-pin BE#R
HRE% 19)

TP FIA CLRMOS1 {BF% CMOS B RL o B ZERR K 3% A 2 A THER Y
FE 0 FECRAEAEASEIR - PRI T IR ERR AR o TR 15 Bk 0 A
BARIEE CLRMOS1 L/ pin FIIEERY) 5 70 o “Fith » G5 EAE B HT BIOS %1 2HINE TR
CMOS ° #EFTAEFH BIOS 37 ENER: CMOS » HIWLE S EHTREN A - IR
SHEITIERR CMOS BHERTRARE o F5ER - HATERH CMOS BEhFE ErsEiREs ~
HEA ~ IR R A B PHER AL EAE © 3 AREC0 » BSLTETERR CMOS £ HT M kiR E -

FHEER: CMOS » AIREE{RAIZIARFARL - 7575 BIOS #H [ERKEL - EIRE
BITBEARBK REH AR ©



1.4 IREBFETRIZEE
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WRHHEE RELTA TR © BB IEE RS Lt R L - [ 7B IEETEE

FHRIFFA L - RGO AR Z AR -

SRR
(9-pin PANEL1)
(GEZHEZE1H

AR RIA LA T RO SR ED
PR BRI ~ R
$EEHE B AR REFE T R e 45
FEIHERE o FEEEIEZAT

@ik 13) e N
o LRI AR -
HDLED-
HDLED+
PWRBTN ( itz ) -
PR AT IR LRIEEIRZE o (AT E (£ F AR L A R 2 A B IR 77 2 ©
RESET ( L)

BB AR AR LR ERR AT o AN s BAEESITIE W ERTRE) » 12 T Hi
HERIAT EFTRAB) BN

PLED ( %#t#&Jf LED) :

PR AT IER LRI EIFAREEIE TS o A IETEEFRF » It LED E57EE o %t
HEA S1/S3 EHRARRERF » LED ErFfparE « RN S4 FEARARAESKBARE (S5) HF »
LED &/

HDLED ( ¥4 %)) LED) :
PR BT ER_LHIRERES ) LED o [EREIETERIEC S A BRI » LED G55 »

BRRA R TTIRARET & A TR » ATTAIAR 554 2 B2 H AR ~ B atizcdlt ~ EIR
LED ~ BEE5E) LED ~ WK B A B o A3 AT R E e E WL R
FETHETE Mt B SR B LERERATT
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ISR ERIR LED RtsEk

B LED Rl SPEAKER
(E;E-ﬁn SPK%’T}EI;?)F . v TY ”AﬁUW\@?;zEEI:EFﬁ
S +5V
(21 o I L
M5E 14) ] o)
PLEID+
PLED+
PLED

Serial ATA3 $5H o [ N ié_lill%ﬂ SATA3 BEUEEE S 1E

2 I_ o IR SATA TR
(SATA3_L1: < 2
EEREE L E W 12) & 1=l IS 57 BRI 6.0 Gb/s HE
u(I:) B ME N, {ERZS o

@ ]
(SATA3_2: g I_ E
M 1 H W 1) o ==
(T)
(SATA3_3:

HBHEE L H - fRIE9)
(k)

(SATA3_4:
AH2EE 1 E  fREE10)
(F)
I HEST A8 HE AMD SR3
gé\gf LED 0SB oo iR L USB #4258 o

(4-pin USB_7)
GF2HEE1H -
5 8)

P+
p-
USB_PWR

USB 2.0 HESf

(9-pin USB_3_4)
GE2HEE1H -

ek 17)

(9-pin USB_5_6)
GE2HEE1H »

it 18)

USB_PWR
P-

P-
USB_PWR

FEEM L&A REPER o
# USB 2.0 HESH & AT SR (E
IR




USB 3.2 Gen1 #E&t o e /1l ok = [/
(19-pin USB3_5_6) i e s fOlopmarossixe £ USB 3.2 Genl HEFHE AT
(GHSRFE 1R - o on o D resere RMEEESR -
%ﬁgﬁ 7> InIA:PA:SSTxo oD
GND IntA_PB_D-
g
ATt & E e N sEncE FHEEEE R R A E
MIC_RET R =
(9-pin HD_AUDIO1) ™ out_er E iR E

(FAZH%E1H -

HRAE 22)

Q .

BRI B AT S AR B A B 50 T (S (Jack Sensing) - {E%7E ERIETNRIRANEST 1R
HDA 7 REIEREE(F o FERAF M RIS F ML IR

FEERH AC 97 EARENR » A IR LI T A0 B R & afdEEt

A. # Mic_IN (MIC) :###% MIC2_L »

B. /¥ Audio_R (RIN) {### OUT2_R H/¥ Audio_L (LIN) 3% OUT2_L °

C. 451 (GND) % £l (GND) °

D. MIC_RET & OUT_RET {#{#t HD E7fEIiR(EH o EATFEE AC’ 97 EaRENR E
P o

E. BRI RTAIZS 58, » G5RTF Realtek £ HHY [FrontMic) FEHH# T#kE

HHE] -

AR 2 B

AR A 42 T L

(3-pin CHA_FAN2) @ND S o A EL BT R Bt LR o
(GE2ME1H » FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
@ik 16) -

B450M/ac R2.0

169



AR B
A

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(FHZHFE1H

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

[SUNNTIS

A RRED i — (8 4-Pin 2K
TR R BT o 5 IEETES
$#HE 3-Pin BRI R » 35
BEE Pin1-3

HHE 23)
CPU Jdl 7 #258 FAN_SPEED_CONTROL A L BEHRAL i 4-Pin CPU JEUE

(4-pin CPU_FAN1)
(FHZHFE1H -

CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

(FFEER ) 5 - HIEESH
SH$% 3-Pin CPU JEf » F5EE

i 2) — Pin1-3 °
ATX B EEIE A B B —#H 24-pin

(24-pin ATXPWR1)
(FE2REE1H

ATX ZBIFEESE o #H2HH
20-pin ATX EIR{HEMERR - 3

A i A Pin 1 & Pin 13 °

ATX 12V BT 8, 9 A E RO —fH 8-pin ATX

(8-pin ATX12V1) 8%%8 12V EIFHEEE o HE(HA
GGE2HEE1H - 4 ) 4-pin ATX FEIFHLHERR > 35

e 1) i A Pin 1 Jz Pin 5 °

TR E RS 1 RERR IR THERREL

(2-pin CI1) o {EITEE - PI{ERIER NS
GE2HEE1H - Signal SEGESR o FHEHHAD

fmaE 15) RE » R ER I RERT 8

{EHIERE -
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AMD FAN LED #E$t AMD FAN LED HEStF a2
(4-pin AMD_FAN_LEDI1) v i AMD B{ELE BB RGB LED
(GEBREFE1H JERAR o EELEEERIFHAE
fwek 5) HEFRZfE LED MAPARR -
g P LSRR M2
FAN LED 81§ » & R o] 68
EiE -
RGB LED #E$f : It RGB HEE | F Y #42 RGB LED
(4-pin RGB_HEADERI) 12VG R B FEFM > ATt A R R

(FAZH%E1H -

LED A

fimBE 20) Lk P LISk T A2
RGB LED f8#7 > 7 RIfE#R AT #E
Eisb
* BN BRSO FETER DA - 35
25355 -

AE 4L LED HESf 1 I? ? Q UL HES A R ELE T R (o o 15

(3 # ADDR_LED1) GND EHE LED B v] E 4k LED

(MBI E EFA -
ek 21) L P LISEIR ST m 2 HER]

SEHE LED fE#7 > SRIE R ATRE
{84 -

« BAFNEFEHESHOZEMZREE > 35
205 36 B ©
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

+ Bentuk dan Ukuran Micro ATX
+ PCB Tembaga 20z
+ Desain Kapasitor Solid

+ Soket AMD AM4
+ Desain Digi Power

« Desain 10 Fase Daya

« AMD Promontory B450

« Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

+ 4x Slot DIMM DDR4

+ CPU seri AMD Ryzen (Matisse) mendukung DDR4
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa buft-
er*

+ CPU seri AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memo-
ri tanpa buffer*

+ CPU seri AMD Ryzen (Picasso) mendukung DDR4
2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori tanpa buffer*

+ CPU seri AMD Ryzen (Summit Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memo-
ri tanpa buffer*

+ CPU seri AMD Ryzen (Raven Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, memori tanpa buff-
er*

* Untuk CPU Seri Ryzen (Picasso dan Raven Ridge), ECC hanya
didukung dengan CPU PRO.

* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk infor-
masi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)

* Lihat halaman 22 untuk dukungan frekuensi maksimum DDR4
UDIMM.

+ Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB

+ Mendukung modul memori Extreme Memory Profile (XMP)

+ 15p Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM
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Slot CPU Seri AMD Ryzen (Matisse, Summit Ridge, dan Pinnacle
Ekspansi Ridge)
+ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:x16 mode)*
+ 1x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:x4 mode)
CPU Seri AMD Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
+ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:x8 mode)*
+ 1x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:x4 mode)
CPU seri AMD Athlon
+ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1:x4 mode)*
+ 1x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE2:x4 mode)
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
+ Mendukung AMD Quad CrossFireX"™ dan CrossFireX"™
+ 1x Soket M.2 Vertikal (tombol E) dengan paket modul WiFi-
802.11ac (di bagian belakang I/0)

Grafis - Grafis AMD Radeon™ Terpadu Seri Vega dalam APU Seri Ryzen*
* Dukungan sebenarnya mungkin beragam berdasarkan CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Default memori bersama 2GB. Memori bersama maksimum
mendukung hingga 16GB.
* Memori bersama maksimum 16GB mengharuskan memori sistem
32GB terpasang.
+ Mendukung HDMI 1.4 dengan resolusi maksimum hingga 4K x
2K (4096x2160) @ 24Hz/(3840x2160) @ 30Hz
+ Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 1.4
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
+ Mendukung fungsi HDCP 1,4 dengan Port HDMI 1.4
+ Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI 1.4

Audio + Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek
ALC892/897 Audio Codec)
+ Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

LAN + 1x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Realtek RTL8111H
+ Mendukung Wake-On-LAN
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LAN
Nirkabel

1/0 Panel

Belakang

Penyimpanan

Konektor

+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
+ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
+ Mendukung PXE

+ Intel® 802.11ac WiFi Modul

+ Mendukung IEEE 802.11a/b/g/n/ac

+ Mendukung Dual-Band (2,4/5 GHz)

+ Mendukung Sambungan nirkabel berkecepatan tinggi hingga
433Mbps

+ Mendukung Bluetooth 4.2 / 3.0 + Kecepatan tinggi kelas II

+ 2x Port Antena

« 1xPort HDMI

+ 2xPort USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

+ 4xPort USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)

+ 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

+ Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

+ 4 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0, RAID
1, dan RAID 10), NCQ, AHCI dan Hot Plug
+ 1x Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung modul M Key tipe 2242/
2260/2280 modul M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/
s) (dengan Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge dan
Pinnacle Ridge) atau Gen3 x2 (16 Gb/s) (dengan APU seri
Athlon)*
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
* Mendukung Kit U.2 ASRock

+ 1 x Header Chassis Intrusion
+ 1x Header LED Daya dan Speaker
+ 1xHeader LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W
+ 1x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
+ 1xKipas Header LED AMD
* Kipas Header LED AMD mendukung LED strip dengan pemuatan
maksimal 3A (36W) dan panjang hingga 2,5M.

+ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
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Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0s

Sertifikasi

1 x Konektor Kipas Chassis (3-pin)

* Konektor Kipas Sasis mendukung kipas sasis dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).

1 x Konektor Kipas Chassis/Pompa Air (4-pin)
(Kontrol Kecepatan Kipas Pintar)

* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air

dengan daya kipas maksimum 2A (24W).

* CHA_FANI dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin

sedang digunakan.

1 x Konektor Daya ATX 24 pin

1 x Konektor Daya 8 pin 12V

1 x Konektor Audio Panel Depan

1 x Header USB Kipas LED AMD

2 x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

1 x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 2 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
Mendukung “Plug and Play”

ACPI 5.1 kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
Mendukung jumperfree

Dukungan SMBIOS 2.3

Multipengatur Voltase DRAM

Deteksi Suhu: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air

Takometer Kipas: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air

Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air
Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air
Deteksi CASE OPEN

Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)
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* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

A

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan pada
BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu overclocking
pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan mengakibatkan
kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi tanggungan
Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena overclocking.



Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation
2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,

Taipei City 112, Taiwan (R.O0.C.)

ASRock EUROPE B.V.

Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

US.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : B450M/ac R2.0
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: Kw"’/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
B450M/ac R2.0/ ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F,, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

X EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B X EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014

X RED—Directive 2014/53/EU
[0 EN 300 328 V2.1.1 X EN 301 489-17 V3.1.1
[JEN 301 893 V2.1.1 [0 EN 301 489-3 V2.1.1
[0 EN 300 220 V3.1.1
OLVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
[0 EN 60950-1:2011+ A2:2013 [0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

ce

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

v

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
September 31, 2020
(Date)

P/N: 15G062251000AK V1.0




ASRock Incorporation

Contains Wi-Fi module with Bluetooth

Model: 3168NGW

FCCID:PD93168NG

IC:1000M-3168NG

— ( CCAH17LP2970T4
T

5.15~5.35GHz indoor use only

[R]003-160024
D160013003

ASRock Incorporation
Contains Wi-Fi 5 module with Bluetooth

AZUREWAVE WiFi 5 AW-CB515NF
Model: AW-CB515NF

FCCID:TX2-RTL8821CE

IC:6317A-RTL8821CE

— ( CCAF16LP2410T3
T

5.15~5.35GHz indoor use only

[R] 201-163 301
D16-0283 201
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